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SAFETY INSTRUCTIONS

Always read the safety instructions carefully.
Keep this User Manual for future reference.

]

-

® Keep this equipment away from humidity.

B | ay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
n

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the
equipment from overheating. Do not cover the openings.

Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connect-
ing.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
All cautions and warnings on the equipment should be noted.

Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause elec-
trical shock.

If any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

o The power cord or plug is damaged.

o Liquid has penetrated into the equipment.

o The equipment has been exposed to moisture.

o The equipment does not work well or you can not get it work according
to User Manual.

o The equipment has been dropped and damaged.

o The equipment has obvious sign of breakage.

DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT UNCONDI-

TIONED, STORAGE TEMPERATURE ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAM-

AGE THE EQUIPMENT.

TECHNICAL SUPPORT

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the
user’s manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alterna-
tively, please try the following help resources for further guidance.

Visit the MSI website for technical guide, BIOS
updates, driver updates, and other information:
http://www.msi.com/service/download/

Contact our technical staff at:
http://support.msi.com




FCC-B RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B
digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installa-
tion. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and,
if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee
that interference will occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the inter-
ference by one or more of the measures listed below.

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/ television technician for help.

Notice 1
The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2
Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to
comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'NSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

C Micro-Star International
MS-7677

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CE CONFORMITY

Hereby, Micro-Star International CO., LTD declares that this de-
vice is in compliance with the essential safety requirements and
other relevant provisions set out in the European Directive.

N1996
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RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an un-
controlled environment. This equipment and its antenna should be installed and
operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body. This
equipment and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter.

EUROPEAN COMMUNITY COMPLIANCE STATEMENT

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Coun-
cil Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general
public to electromagnetic fields (0-300GHz). This wireless device complies with
the R&TTE Directive.

TAIWAN WIRELESS STATEMENTS
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BATTERY INFORMATION

European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as
unsorted household waste. Please use the public collection system to
return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:

l BEE R EI
For better environmental protection, waste batteries should be col-
u lected separately for recycling or special disposal.

California, USA:

@ The button cell battery may contain perchlorate material and requires

special handling when recycled or disposed of in California. For

% further information please visit: http://www.dtsc.ca.gov/hazardous-
waste/perchlorate/

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufac-
turer.

CHEMICAL SUBSTANCES INFORMATION

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH
Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the
Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
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WEEE STATEMENT

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI
must remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and
Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on
August 13, 2005, products of “electrical and electronic equipment” —
cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered
electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of
their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the
end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these
products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

GemaR der Richtlinie 2002/96/EG iber Elektro- und Elektronik-Altgerate diirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerdte nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt
werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen
beauftragt, die in die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am
Ende seines Lebenszyklus zurlickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt
zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle
in lhrer Nahe.

FRANCAIS

En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler
ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement
électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 aolt 2005,
que les produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les
décharges ou tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipe-
ments seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en
compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la
communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces
matériels dans les points de collecte.

PYCCKUM

Komnanus MSI| npeanpuHimaeT akTMBHbIE AEVCTBUSA MO 3aLyUTe OKpYXatoLeit
cpefibl, NO3TOMY HaNoOMWHAEM BaM, YTO....

B cooTBeTcTBUM C AnpekTMBOIN EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepoTtspalleHmio
3arpsisHEHNs OKpYXatoLLeln Cpeabl MCNONb30BaHHbLIM 3MEKTPUYECKUM U
3neKTpoHHbIM 06opynosaHvem (avpektvea WEEE 2002/96/EC), BcTynatoLeii

B cuny 13 aBrycrta 2005 roaa, ©3aenusi, OTHOCAILLMECS K ANEKTPUYECKOMY U
3MNeKTPOHHOMY 06OpYAOBaHWI0, He MOTYT paccMaTpuBaTbCs kak ObITOBO Mycop,
NO3TOMY NPOU3BOAUTENN BbilLENepeynCeHHOro aNeKTPOHHOro o6opyaoBaHust
06s3aHbl NpUHUMATL ero Ans nepepaboTky Mo OKOHYaHWK cpoka cryxobl. MSI
06s3yeTca cobnogate TpeboBaHKs No npuemy NpPoayKLuumn, NPoAaHHON nog,
mapkoit MS| Ha Tepputopun EC, B nepepaboTky No OKoH4YaHWK cpoka cryx6bi.
Bbl MOXeTe BEPHYTb 3TN U3AENWS B CeLManu3vpoBaHHble NyHKTbI npuemMa.
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ESPARNOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente,
recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/
o equipos electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los
productos clasificados como “eléctricos y equipos electronicos” no pueden ser
depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de
equipos electrénicos, estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al
termino de su periodo de vida. MSI estard comprometido con los términos de
recogida de sus productos vendidos en la Unién Europea al final de su periodo
de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por
el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la
recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MS| u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Elec-
trische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in
zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit
soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van
hun levenscyclus. MS| zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten
die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen
geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaétitili prirodnu sredinu, i kao preduzece koje vodi raéuna o okolini i prirod-
noj sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektri¢noj opre-
mi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi
koji spadaju pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni
kao obican otpad i proizvodaci ove opreme bi¢e prinudeni da uzmu natrag ove
proizvode na kraju njihovog uobi€ajenog veka trajanja. MSI ¢e poStovati zahtev
o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI
oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode mozZete vratiti na lokalnim mestima
za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze $rodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI
przypomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczaca odpadéw produktow elek-
trycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie
moga by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktéw
bedg zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z
uzycia. MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na tere-
nie Unii Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwracac¢
w wyznaczonych punktach zbiorczych.




TURKGE

Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada cevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/
EC Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak uzere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢épe atilamayacak ve bu
elektonik cihazlarin Ureticileri, cihazlarin kullanim streleri bittikten sonra Grinleri
geri toplamakla yiikiimli olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali Grlinlerin
kullanim sireleri bittiginde MSI Griinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde
olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi nam na ochrané zivotniho prostiedi - spole¢nost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (‘EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych
vyrobk( 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické
a elektronické vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronick-
ych vyrobku, na které se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové
vyrobky zpét po skonceni jejich Zivotnosti. Spole¢nost MSI spini pozadavky na
odebirani vyrobkd znacky MSI, prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich
Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kérnyezetiinket megvédijik, illetve kérnyezetvédékeént
fellépve az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurépai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba 1ép6, az elektromos
és elektronikus berendezések hulladékairdl szol6 2002/96/EK iranyelve szerint
az elektromos és elektronikus berendezések tobbé nem kezelhet6ek lakossagi
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartéi kotelessé valnak az
ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja
a termékvisszavétellel kapcsolatos kévetelményeket az MSI markanév alatt az
EU-n bellil értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen
termékeket a legkozelebbi gy(ijtéhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere 'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....
In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodot-
ti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu
essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno ob-
bligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale
Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno
dell’'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti
nel piti vicino punto di raccolta.
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ENGLISH

GETTING STARTED

Thank you for choosing the H61I-E35 V2/W8 series (MS-7677 v2.x) Mini-ITX
mainboard. These series are designed based on Intel® H61 (B3) chipset for
optimal system efficiency. Designed to fit the advanced Intel® LGA1155 proces-
sor, these series deliver a high performance and professional desktop platform
solution.

Layout
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Top: VGA Port D
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SPECIFICATIONS

Processor Support
= Support 3¢ Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron®
processors for LGA 1155 socket

Chipset
= |ntel® H61 (B3) chipset

Memory Support

= 2x DDR3 DIMMs support for DDR3-1333/1600/1800*/2000*/2200*/2400* (OC,
22nm CPU required) MHz up to 16GB max

® Supports Dual-Channel mode

Network
= Supports LAN 10/ 100/ 1000 by Realtek® 8111E

Audio

= Chip integrated by Realtek® ALC887
= 8-channel audio with jack sensing

= Compliant with Azalia 1.0 Spec

SATA
= 4x SATA 3Gbl/s ports by Intel® H61 (B3)

Connectors
= Back panel
- 1x PS/2 mouse/ keyboard port
- 1x VGA port*
- 1x DVI-D port*
- 1x HDMI port*
- 1x Optical S/PDIF-out port
1x LAN jack
4x USB 2.0 ports
3x flexible audio jacks**
*(The VGA, DVI and HDMI port only work with Integrated Graphics Proces-
sor.)
**(To reach the 8-channel sound effect, the 7th and 8th channels must be
outputted from front panel.)
= On-Board Connectors
- 2x USB 2.0 connectors
- 1x Front Panel Audio connector
- 1x TPM connector

Slots
= 1 PCle 3.0 x16 slot

Form Factor
= Mini-ITX (17.0 cm X 17.0 cm)

Mounting
= 4 mounting holes
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For the latest information about CPU, please visit

http://www.msi.com/service/cpu-support/

For more information on compatible components, please visit

http://www.msi.com/service/test-report/

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could
search the product web page and find details on our web address below
http://www.msi.com/index.php




REAR PANEL

The rear panel provides the following connectors:

Keyboard/ VGA Port LAN

Mouse

o
SR E—
CEEEED

USB Ports DVI-D Port HDMI Port USB Ports  MIC

A IMPORTANT

* To reach the 8-channel sound effect, the 7th and 8th channels must be output
from front panel.

* The DVI, HDMI & VGA ports only work with Integrated Graphics Processor.

HARDWARE SETUP

CPU & Cooler Installation for LGA1155

When installing a CPU, always remember to install a CPU cooler. A CPU cooler is
necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps
below to ensure correct CPU and CPU cooler installation. Wrong installation can
damage both the CPU and the mainboard.

Introduction to the LGA 1155 CPU

The surface of the LGA 1155 CPU has two alignment keys and a yellow triangle to
assist in correctly lining up the CPU for mainboard placement. The yellow triangle
is the Pin 1 indicator.

Alignment Key Alignment Key

Yellow triangle is the Pin 1 indicator
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Follow the steps below to install the CPU & cooler correctly.
1. Unhook and lift the loading lever to the fully open position.

2. Theloading plate should automatically lift up as the
loading lever is pushed to the fully open position.
Do not touch any of the CPU socket pins.

3. Line up the CPU to fit the CPU socket. Be sure to
hold the CPU by the base with the metal contacts
facing downward. The alignment keys on the CPU
will line up with the edges of the CPU socket to
ensure a correct fit.

4. Close the loading plate and remove the plastic
protective cap.

5. Inspect the CPU to check if it is properly seated in
the socket. Press the loading lever down and lock
it under the retention tab.

6. Evenly spread a thin layer of thermal paste (or
thermal tape) on the top of the CPU. This will help
in heat dissipation and prevent CPU overheating.

7. Locate the CPU fan connector on the mainboard.

8. Place the heatsink on the mainboard with the fan’s
wires facing towards the fan connector and the
hooks matching the holes on the mainboard.

9. Push down on the heatsink until the four clips get
wedged into the holes on the mainboard. Press
the four hooks down to fasten the cooler. As each
hook locks into position a click should be heard.

10. Inspect the mainboard to ensure that the clip-ends
have been properly locked in place.

11. Finally, attach the CPU fan cable to the CPU fan
connector on the mainboard.

A IMPORTANT

* Do not touch the CPU socket pins.

*

Confirm that the CPU cooler has formed a tight seal with the CPU before boot-
ing your system.

*

Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by cov-
ering the socket with the plastic cap.

*

Please refer to the documentation in the CPU cooler package for more details
about CPU cooler installation.




Mounting Screw Holes

When installing the mainboard, first install the necessary mounting stands re-
quired for a mainboard on the mounting plate in your computer case. If there is
an 1/0 back plate that came with the computer case, please replace it with the 1/0
backplate that came with the mainboard package. The I/O backplate should snap
easily into the computer case without the need for any screws. Align the mounting
plate’s mounting stands with the screw holes on the mainboard and secure the
mainboard with the screws provided with your computer case. The locations of
the screw holes on the mainboard are shown below. For more information, please
refer to the manual that came with the computer case.

-aje(dxoRq O] 8y} UO SBjoY By} Yym dn
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A IMPORTANT

* Install the mainboard on a flat surface free from unnecessary debris.

* To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard cir-
cuitry and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.

* Please make sure there are no loose metal components on the mainboard or
within the computer case that may cause a short circuit of the mainboard.




MS-7677

Installing Memory Modules

1. Unlock the DIMM slot by pushing the mounting clips to the side. Vertically
insert the memory module into the DIMM slot. The memory module has an
off-center notch on the bottom that will only allow it to fit one way into the
DIMM slot.

2. Push the memory module deep into the DIMM slot. The plastic clips at each
side of the DIMM slot will automatically close when the memory module is
properly seat and an audible click should be heard.

3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM
slot’s side clips.

A IMPORTANT

* To ensure system stability, memory modules must be of the same type and
density in Dual-Channel mode.

* Due to the hardware limitation, you should follow the installing procedures: first
memory modules, then graphics card. While uninstalling, remove graphics card
first if necessary.




JPWR1: ATX 24-Pin Power Connector

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect
the ATX 24-pin power supply, align the power supply cable with the connector and
firmly press the cable into the connector. If done correctly, the clip on the power
cable should be hooked on the mainboard’s power connector.

JPWR2: ATX 4-Pin Power Connector
This connector provides 12V power to the CPU.

A IMPORTANT

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX pow-
er supply to ensure stable operation of the mainboard.

SATA1~4: SATA Connector

This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can con-
nect to one Serial ATA device. Serial ATA devices include hard disk drives (HDD),
solid state drives (SSD), and optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

A IMPORTANT

* Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result
during transmission otherwise.

* SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the mainboard for space
saving purposes.
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CPUFAN1, SYSFAN1: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the main-
board has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially
designed fan with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Re-
member to connect all system fans. Some system fans may not connect to the
mainboard and will instead connect to the power supply directly. A system fan can
be plugged into any available system fan connector.

CPUFAN1 SYSFAN1

e e
e e TSR

&
¥
Q
¢

JFP1: Front Panel Connectors
This connector is for electrical connection to the front panel switches and LEDs.
The JFP1 is compliant with Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.
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JAUD1 : Front Panel Audio Connector
This connector allows you to connect the front audio panel located on your com-

puter case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel /O Connectivity
Design Guide.

JUSB1, JUSB2: USB 2.0 Expansion Connectors
This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as
USB HD s, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.
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JTPM1: TPM Module Connector

This connector connects to a optional TPM (Trusted Platform Module). Please
refer to the TPM security platform manual for more details and usages.
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JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on
the mainboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the sys-
tem can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned
on. If you want to clear the system configuration, set the jumper to clear the CMOS

RAM.
sue

Keep Data Clear Data

A IMPORTANT

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off.
Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on
because it will damage the mainboard.

PCle Slot
The PCle slot supports the PCle interface expansion card.

PCle 3.0 x16 Slot
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BIOS SETUP

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test)
process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to
enter Setup.

Press DEL to enter Setup Menu

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup,
restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You
may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <De-
lete> keys.

The Menu Bar

Aptio Setup Utility ight (C) 2011 American Megatrends, Inc

Sustem Date o1

General Help
Optinized Defaults

Right Click: Exit

Main Menu
Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.

Advanced
Use this menu to set up the items of special enhanced features.

Overclocking

Use this menu to specify the settings for DRAM timing and CPU features.
M-Flash

Use this menu to read/ flash the BIOS form storage drive (FAT/ FAT32 format
only).

Security
Use this menu to set supervisor and user passwords.

Boot
Use this menu to specify the priority of boot devices.
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Save & Exit
This menu allows you to load the BIOS default values or factory default settings
into the BIOS and exit the BIOS setup utility with or without changes.

Overclocking

Adjust CPU Ratio [Auto]

Current CPU / DRAM Frequency
These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

Adjust CPU Ratio

This item controls the multiplier that is used to determine the internal clock speed
of the processor relative to the external or motherboard clock speed. It is available
only when the processor supports this function.

Adjusted CPU Frequency
It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

Internal PLL Overvoltage
This item are used to adjust the PLL voltage.

EIST

The Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance
level of the microprocessor whether the computer is running on battery or AC
power. This field will appear after you installed the CPU which supports speedstep
technology.

Intel Turbo Boost

This item will appear when you install a CPU with Intel Turbo Boost technology.
This item is used to enable/ disable Intel Turbo Boost technology. It can scale
processor frequency higher dynamically when applications demand more perfor-
mance and TDP headroom exists. It also can deliver seamless power scalability
(Dynamically scale up, Speed-Step Down).
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OC Genie Function
This field is used to enable/ disable OC Genie function.

DRAM Reference Clock
This item allows you to specific the DRAM Reference Clock for CPU. Please note
the overclocking behavior is not guaranteed.

DRAM Frequency
This setting controls the ratio of memory frequency to enable the memory to run at
different frequency combinations.

Adjusted DRAM Frequency
It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect)
EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the
following “Advanced DRAM Configuration” sub-menu to be determined by BIOS
based on the configurations on the SPD. Selecting [Manual] allows users to con-
figure the DRAM timings and the following related “Advanced DRAM Configura-
tion” sub-menu manually.

Advanced DRAM Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu. In this sub-menu you can adjust the ad-
vanced DRAM timing.

Command Rate
This setting controls the DRAM command rate.

tCL
This controls the CAS latency, which determines the timing delay (in clock
cycles) before SDRAM starts a read command after receiving it.

tRCD

When DRAM is refreshed, both rows and columns are addressed separately.
This setup item allows you to determine the timing of the transition from RAS
(row address strobe) to CAS (column address strobe). The less the clock cy-
cles, the faster the DRAM performance.

tRP

This setting controls the number of cycles for Row Address Strobe (RAS) to be
allowed to precharge. If insufficient time is allowed for the RAS to accumulate
its charge before DRAM refresh, refreshing may be incomplete and DRAM may
fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed
in the system.

tRAS
This setting determines the time RAS takes to read from and write to memory
cell.

tRFC
This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory
cell.
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tWR
Minimum time interval between end of write data burst and the start of a pre-
charge command. Allows sense amplifiers to restore data to cells.

tWTR

Minimum time interval between the end of write data burst and the start of a
column-read command. It allows I/O gating to overdrive sense amplifiers before
read command starts.

tRRD

Specifies the active-to-active delay of different banks.

tRTP

Time interval between a read and a precharge command.
tFAW

This item is used to set the tFAW (four activate window delay) timing.
twCL

This item is used to set the tWCL (Write CAS Latency) timing.
tCKE

This item is used to set the tCKE timing.

tRTL

This item is used to set the tRTL timing.

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu. And you can set the advanced memory
timing for each channel.

Memory Fast Boot
This item is used to enable/disable Memory Fast Boot.

GT OverClocking
This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics.

GT Ratio
This setting controls the ratio of integrated graphics frequency to enable the inte-
grated graphics to run at different frequency combinations.

Adjusted GT Frequency
It shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.

Spread Spectrum

When the mainboard’s clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the
pulses create EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum function
reduces the EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of the
pulses are reduced to flatter curves.

A IMPORTANT

* If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal
system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the
value of Spread Spectrum for EMI reduction.
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* The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and
the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum
value, please consult your local EMI regulation.

* Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a
slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause
your overclocked processor to lock up.

DRAM Voltage

This item is used to adjust the voltage of memory.

OC Retry Count

When overclocking has failed, setting this item as [1,3] will allow system to reboot
1/ 3 times with the same overclocked configuration. If overclocking has failed ev-
ery time, the system will restore the defaults.

CPU Features
Press <Enter> to enter the sub-menu. In this sub-menu you can adjust the CPU
features.

Save & Exit

Aptio Setup Utilit

Discard Changes and Exit
Use this item to abandon all changes and exit setup.

Save Changes and Reboot
Use this item to save changes and reboot the system.

Save Changes
Use this item to save changes.

Discard Changes
Use this item to abandon all changes.

Restore Defaults
Use this item to load the optimized default values set by the BIOS vendor.

== Boot Override ==
The installed storage devices will appear on this menu, you can select one of them
be a boot device.
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HRE{E 7{H AAE 0| POST(Power On Self Test) Z2AMAE A|=HErL|Ct 5tH
ofl ot2ie| HIAIX|7F EA|IZ|H, <DEL> 7|18 =2 A™e AlstgLich

Press DEL to enter Setup Menu

(DELS =21 8% w8 AIZELCh)

A-ER7F SE AL MHEE U245t 7| Zdofl HIAIX|ZF Ab2tR|P <OFF>9t <On>2
x50 AlAEIS CHA| 747{L} 2IM<RESET> HHE S S2] ChA| AIEHEfLICH &
8t <Ctrl>, <Alt> & <Delete> 7|& SAl0l 21 AIAEES CHA| AIEE =& Y&
ek

Susten Date

Main Menu
Ol HIFF& Ar83stod AlZh ISR Ze 7|2 AlAH” 782 XMElFLch

Advanced

Ol HF& Ar83stod S 12 7|52 58 d™FfLct

Overclocking

o| M+ & AH85to DRAM Eto|2 & CPU 7|50 CHEH &g RIFgfLIcH
M-Flash

o| HFE Ar83to AEZ|X| E2t0|E0IA BIOSE 7Lt ZefAIELICH(FAT/
FAT32 Z2H T8)

Security
O| M & AtS5tod 2te|xtet AFE A A= & dEELcH

Boot
Ol HIF& Ar83tod & Hxlo| M =218 XIFgLICH
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Save & Exit
Ol Hl+ & AH&3tod BIOS 7| ZfOlLt E1A| 7|2 HEE BIOSH| 2=5t1 gt &
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Adjust CPU Ratio

Current CPU / DRAM Frequency
ol g2 CcPU X HIZEl £ o x| 2Hg EAIFLICH (7] X8)

Adjust CPU Ratio

ol #=e ol=ilt tolme 2 5o Bet ZaA M LiE 22 SEE UW
ot Hi+8 ZHELICH ol #SS Z2AAH 0] JISE Xists Beole 5
gL,

Adjusted CPU Frequency
ol g52 ZHE CPU FotE EAIFLICH (7] Hg)

Internal PLL Overvoltage

ol =g A8stod PLL ©ehg ZEELICH
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Intel Turbo Boost

Intel Turbo Boost 7|&& X|¥st= CPUE MxIstH o] 50| EAIELICE o] &
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OC Genie Function
O] ZEE M&3t01 OC Genie 7|5E 43t == HIFHsHELICH

DRAM Reference Clock

Ol 852 CPUO Cist DRAM = 22 X|HE £ QlaLich & 2QHEZZ &
A2 EEsK| efaLch

DRAM Frequency

ol dy2 HZalt #88 Futs ZEM H¥EE S HZE Foi¢ HIES X
Yt AH8ELct

Adjusted DRAM Frequency
Ol 52 ZYE DRAM FIt+E EAIFLICH (7] T8)

DRAM Timing Mode

DRAM =2 & 9| SPD (Serial Presence Detect) EEPROMO1| 2|5 DRAM EtO| 2 |
& x|& MEHBFLICH [RIS]2 2 MH5tT SPD 78S 7IE2 2 st BIOSH| 2
& DRAM Eto|2 2! CtS “TZ DRAM 74" ME Ul & B QlaLich [+
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Advanced DRAM Configuration
<Enter>5 =21 ME HFE AIRELICH O] ME HiFolA T2 DRAM EfO|2S
ZHE + AaLich
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Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
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Memory Fast Boot

0| &= Memory Fast BootE & 43t == HI&dstgrLct

GT OverClocking
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Adjusted GT Frequency

ol =2 ZYE SHE 134T Fu4 8 EAFLICH (7] ©8)

Spread Spectrum

HRIE=o| 25 MM7|7t TWASE|H TAO 5 IZI(/\HPOIa)OI TRtnt FoHE
o ZlL|ct CHY &t 7|52 HA ZHE MEEIEMIE E0{EEM 2140 H
20| Amo|a 7t WEHS Mo 2 FoiELICH

A B

* EMI 2X7F 25X ofS B Mo AAE oHHY U M52 %Eﬂ [Disa-
bled(At& CFEh)jo 2 MEELICE 22/l EMIZ QI EX7F 2&iE 22 Eml 2
AE el LY B ZLE MENSHAMIR.

43



*

CHS] g4 gtol 258 EMIE ZAE|X|BH A|AE o) otE& 2 XstElLict. 7hE
X{3tBh L] oA gt2 ST X|0] EMI 7S A ESHML.

ALBH XEIZANE 38 £58 YANHOZ 48A7|H QUIFRZE ZEMHA
g THAIZ|E #I2l0| B £ ooz oHFEZg FElsts S0t CiYGE A2
HIEA| AFE otefo 2 MEfsHof BfL|ct.

DRAM Voltage

ol g&5g AL8stod Mzl e =HELIC

OC Retry Count

QB2 Z0| A E F2, ol F52 1,322 MYsIH SUs QHEEZ 7
Jol U Feoll AlARI0] 1/3 H RHEEIE £ Rl&LICH HHo| QB EZ0| 2
FANHE B2, AlA"E2 7|24 S S

CPU Features
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Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 America

Discard Changes and Exit
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Save Options
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== Boot Override ==
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FRANCAIS

POUR COMMENCER

Félicitations, vous venez d’aquérir une carte mére Mini-ITX H611-E35 V2/W8
séries (MS-7677 v2.x). Les séries sont basées sur les puces Intel® H61 (B3)
offrant un systéme trés performant. La carte fonctionne avec les processeurs
Intel® LGA1155 avancés, les séries sont trés performanantes et offrent une solu-
tion adaptée tant aux professionnels qu’aux particuliers.
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SPECIFICATIONS

Processeurs
= Supporte 3¢™ Gén Intel® Core™ i7 / Core™ i5/ Core™ i3 / Pentium®/ Cel-
eron® processeurs pour LGA 1155 socket

Jeux de puces
= Puces Intel® H61 (B3)

Mémoire supportée

= 2x DDR3 DIMMs supportent pour DDR3-1333/1600/1800*/2000%/2200*/2400*
(OC, 22nm CPU exigé) MHz jusqu’a 16GB max

®m Supporte le mode double-canal

Réseau
= Supporte LAN 10/ 100/ 1000 par Realtek® 8111E

Audio

= Puces intégrées par Realtek® ALC887
= 8-canal audio avec détection de prise
= Conforme aux spécifications Azalia 1.0

SATA
= 4x ports SATA 3Gb/s par Intel® H61 (B3)

Connecteurs
= Panneau arriére
- 1x port souris/ clavier PS/2
- 1x port VGA*
- 1x port DVI-D*
- 1x port HDMI*
1x port optique S/PDIF-out
1x prise LAN
4x ports USB 2.0
3x prises audio flexibles**
*(Les ports VGA, DVI et HDMI ne fonctionnent qu’avec le Processeur
Graphique Intégré.)
**(Pour atteindre I'effet de son 8-canal, le 7éme et 8éme canal doivent étre
sortis du panneau avant.)
= Connecteurs intégrés
- 2x connecteurs USB 2.0
- 1x connecteur audio avant
- 1x connecteur TPM

Emplacements
= 1 emplacement PCle 3.0 x16

Dimension
= Mini-ITX (17.0 cm X 17.0 cm)

Montage
® 4 trous de montage
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Pour plus d’information sur le CPU, veuillez visiter

http://www.msi.com/service/cpu-support/

Pour plus d’information sur les composants compatibles,
veuillez visiter
http://www.msi.com/service/test-report/

Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéro des
piéces, vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre
adresse ci-dessous

http://www.msi.com/index.php
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PANNEAU ARRIERE

Le panneau arriére dispose les connecteurs suivants :

Clavier/ Port VGA LAN
Souris

S/PDIF-Out

o@ o
optique
SEERE [=]

Ports USB Port DVI-D Port HDMI Ports USB  MIC

A IMPORTANT

* Pour atteindre I'effet de son 8-canal, le 7éme et 8éme canal doivent étre sortis
du panneau avant.

* Les ports DVI, HDMI & VGA ne fonctionnent qu'avec le Processeur Graphique
Intégreé.

INSTALLATION DU MATERIEL

Intallation du CPU et le ventilateur pour LGA1155

Quand vous installez votre CPU, assurez-vous que le CPU posséde d’un systéme
de refroidissement pour prévenir le surchauffe et maintenir la stabilité du systéme.
Suivez les étapes suivantes pour garantir une bonne installation du CPU et le
ventilateur. Une mauvaise installation peut endommager le CPU et la carte mére.

Introduction du LGA 1155 CPU

Ala surface du LGA 1155 CPU vous noterez deux clés d'alignement et un triangle
jaune servant a aligner le CPU dans la bonne position sur la carte mere. Le tri-
angle jaune corresponde a la Pin 1.

Clé d’alignement Clé d’alignement

Le triangle jaune corresponde a la Pin 1
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Suivez les étapes suivantes pour installer le CPU et le ventilateur correctement.
1. Décrochez et levez le levier a la position complétement ouverte.

2. Le plaque se leve automatiquement lorsque le
levier est levé a la position complétement ouverte.
Ne touchez aucune broche du socket CPU.

3. Alignez le CPU sur le socket CPU. Assurez-vous
de tenir le CPU par la base avec les contacts
métaux vers le bas. La clé d’alignement du CPU
s’aligne sur les bords du socket pour garantir une
bonne correspondance.

4. Fermez le plaque et enlevez le couvercle plastique
de protection.

5. Inspectez le CPU s'il est bien posé dans le socket.
Appuyez le levier et verrouillez-le sous I'onglet de
rétention.

6. Régulierement étendez une couche fine d’enduit
thermique (ou une bande thermique) sur le haut
du CPU, pour améliorer la dissipation de la chaleur
et protéger le CPU de la surchauffe.

7. Localisez le connecteur de ventilateur de CPU sur
la carte mére.

8. Placez le ventilateur sur la carte mere avec les
fils vers le connecteur et les crochets adaptés aux
trous sur la carte mére.

9. Poussez le ventilateur jusqu’a ce que les quatres
pinces soient bien enclavées dans les trous sur
la carte meére. Appuyez sur le quatre crochets
pour fixer le ventilateur. Vous entendrez un clic de
chaque crochet mis en position.

10. Inspectez la carte mére pour assurer que le venti-
lateur soit correctement verrovuillé en place.

11. Finalement, attachez le cable du ventilateur de CPU au connecteur du venti-
lateur de CPU sur la carte.

A IMPORTANT

* Ne touchez pas les broches du socket CPU.

* Vérifiez que le ventilateur de CPU est bien attaché sur le CPU avant de démar-
rer votre systéeme.

*

Quand le CPU n’est pas installé, toujours protégez les broches du socket CPU
avec le couvercle plastique couvrant le socket.

*

Veuillez vous-référer a la documentation du ventilateur de CPU pour plus de
détails sur l'installation du ventilateur de CPU.
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Trous Taraudés de Montage

Avant d’installer votre carte mére, il faut d’abord installer les socles de montage
nécessaires sur le plateau de montage du boitier de I'ordinateur. Si la boitier de
l'ordinateur est accompagnée par un panneau Entrée/ Sortie arriére, veuillez
utiliser celui ci plutdét que celui qui est fournit par défaut dans la boite de la carte
meére. Le panneau Entrée/ Sortie arriere doit se fixer facilement dans la boitier
sans recourir a des vis. Alignez les socles de montage du plateau avec les trous
taraudés de la carte mére et sécurisez la carte mére avec les vis fournies avec
le boitier de I'ordinateur. L’emplacement des trous taraudés de la carte est mon-
trée ci-dessous. Pour plus d'information, veuillez vous référer au manuel de votre
boitier ordinateur.

"2J91lIe BILOS /884U nesuued Np sNoJj S8

28Ae Jaubile,s JUBAIOP S|| "J81I0q NP 8JaLe,|
SIOA 81)9 JUBAIOP 8IMOS /eenug spod soT

A IMPORTANT

* Installez la carte mere sur une surface plate et propre.

* Pour prévenir tous dommages a la carte mére, veillez a n'avoir aucun contact
entre la carte mére et le boitier de I'ordinateur hormis les socles de montage.

* Veeuillez vous assurer qu'il n’y pas de composant en métal mis sur la carte ou
dans la boite ordinateur qui entrainerait un court circuit a la carte mére.
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Installation des modules de mémoire

1. Déverouillez 'emplacement DIMM en repoussant les pinces de montage sur
le coté. Insérez verticalement le module de mémoire dans I'emplacement
DIMM. Le module de mémoire posséde une seule encoche en son centre
sur le bas et ne s'adaptera que s'il est orienté de la maniére convenable a
I'emplacement DIMM.

2. Poussez le module de mémoire profondément dans I'emplacement DIMM.
Les pinces plastiques de chaque coté de 'emplacement DIMM se ferment
automatiquement lorsque le module de mémoire est correctement posé et
vous entendrez un clic.

3. Vérifiez manuellement si le module de mémoire a été verrouillée en place par
les pinces de I'emplacement DIMM sur les cotés.

A IMPORTANT

* Au mode double-canal, assurez-vous d'installer les modules de mémoire du
méme type et de la méme densité.

* A cause de la limitation du matériel, vous devez suivre les procédures
d’installation : d’abord les modules de mémoire, ensuite la carte graphique. Pen-
dant le démontage, enlevez d’abord la carte graphique si nécessaire.
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JPWR1 : Connecteur d’alimentation ATX 24-pin

Ce connecteur vous permet de connecter I'alimentation ATX 24-pin. Pour cela as-
surez-vous que le connecteur est bien positionné dans le bon sens et que les pins
sont alignées. Abaissez alors I'alimentation d’énergie dans le connecteur.

JPWR2 : Connecteur d’alimentation ATX 4-pin
Le connecteur d’alimentation de 12V sert a alimenter le CPU.

A IMPORTANT

Assurez-vous que tous les connecteurs sont reliés a I'alimentation ATX pour as-
surer une stabilité de la carte mere.

SATA1~4 : Connecteur SATA

Ce connecteur est un port d'interface de Sérial ATA haut débit. Chaque con-
necteur peut étre relié a un appareil SATA. Les appareils SATA sont des disques
durs (HD), lecteurs d’état solid (SSD), et lecteurs optiques (CD/ DVD/ Blu-Ray).

A IMPORTANT

* Veuillez ne pas tordre le cable SATA a 90-degrés. Cela pourrait 'endommager
et entrainer la perte de données lors des phases de transfert de celles-ci.

* Les cables SATA en ont des prises identiques sur chaque coété. Néanmoins,
il est recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain
d’espace.
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CPUFAN1, SYSFAN1 : Connecteurs d'alimentation du ventilateur

Les connecteurs d’alimentation du systéme de refroidissement suportent un
systéeme de refroidissement de +12V. Lors de la connexion du cable, assurez-
vous que le fil soit positif et connecté au +12V; le cable noir connecté au GND.
Si la carte mére possede un chipset System Hardware Monitor intégré, vous
devez utiliser un ventilateur ayant ces caractéristiques si bous voulez contréler le
ventilateur du CPU.

CPUFAN1 SYSFAN1

xS, N
ERO. SR,
T e oS
P <o

JFP1 : Connecteurs Panneau avant
Ces connecteurs sont pour des connexion électriques aux cummutateurs et LEDs.
Le JFP1 est compatible ave Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.
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JAUD1 : Connecteur Audio Panneau avant
Ce connecteur vous permet de connecter un audio en panneau avant. |l est com-
patible avec Intel® Front Panel I/0O Connectivity Design Guide.

JUSB1, JUSB2 : Connecteurs d’extension USB 2.0

Ce connecteur est idéal pour connecter les USB périphérique d’Interface de haute
vitesse tel que USB HDs, caméra numérique, lecteur MP3, imprimants modems
et etc.
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JTPM1 : Connecteur de Module TPM

Ce connecteur est relié a un module TPM (Trusted Platform Module, en option).
Veuillez vous référer au manuel de TPM plate-forme de sécurité pour plus de
détails et d'utilisations.
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JBAT1 : Cavalier d’effacement CMOS

Le CMOS RAM intégré recoit une alimentation d’'une batterie externe qui per-
met de garder les données de configuration du systéme. Avec le CMOS RAM,
le systéme peut automatiquement amorcer OS chaque fois qu'il soit allumé. Si
vous voulez effacer la configuration du systéme, réglez le cavalier pour effacer

les données.

Conserver les données  Effacer les données

A IMPORTANT

Vous pouvez effacer le CMOS RAM en raccourcissant ce cavalier quand le sys-
téme est éteint. Ensuite, ouvriez le cavalier. Evitez d’effacer le CMOS pendant que
le systéme est allumé; cela endommagerait la carte mere.

Emplacement PCle
L’emplacement PCle supporte la carte d’extension d’Interface PCle.

Emplacement PCle 3.0 x16
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REGLAGE BIOS

Lorsque le PC est démarré, le processeur de POST (Power On Self Test) se met
en route. Quand le message ci-dessous appait a I'écran, appuyez sur <DEL> pour
accéder au Setup (Réglage).

Press DEL to enter Setup Menu

(Appuyez sur DEL pour accéder au SETUP)

Si le message disparait avant que vous n’ayez appuyé sur la touche, redémarrez
le PC avec l'aide du bouton RESET. Vous pouvez aussi le redémarrer en utilisant
sémultanément la combinaison des touches <Ctrl>, <Alt>, and <Delete>.

Le barre menu

ight (C) 2011 Anerican

Systen Date

ight Click: Exit
Reset

Main Menu
Utilisez ce menu pour les configurations du systéme de base, tel que I'heure, la
date.

Advanced
Utilisez ce menu pour régler les objets des fonctions améliorées spéciales.

Overclocking
Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages pour le délai DRAM et les fonctions
du CPU.

M-Flash

Utilisez ce menu pour lire/ flash le BIOS du lecteur de stockage (FAT/ FAT32
format uniquement).

Security

Utilisez ce menu pour configurer le mot de passe du superviseur et I'utilisateur.
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Boot
Utilisez ce menu pour spécifier la priorité des périphériques de démarrage.

Save & Exit
Ce menu vous permet de charger les valeurs et réglages par défuat dans le BIOS
et de quitter ['utilitaire de réglage BIOS avec ou sans les modifications.

£) 2011 fmerican Megatrends, Inc.

Adjust CPU Ratio [Auto]

Current CPU / DRAM Frequency
Ces menus montrent la fréquence du CPU et la mémoire. Lecture uniquement.

Adjust CPU Ratio

Ce menu contréle le multiplicateur qui sert a déterminer la fréquence interne du
processeur. |l est disponible seulement quand le processeur supporte cette fonc-
tion.

Adjusted CPU Frequency
Il montre la fréquence ajustée du CPU. Lecture uniquement.

Internal PLL Overvoltage
Ce menu sert a ajuster la tension PLL.

EIST

L’Enhanced Intel SpeedStep Technologie vous permet de configurer le niveau
de performance du microprocesseur si I'ordinateur fonctionne sur batterie ou sur
secteur. Ce menu apparaitra si vous installez un CPU supportant la technologie
speedstep.

Intel Turbo Booster

Ce menu apparait lorsque vous installez un CPU avec la technologie Intel Tur-
bo Boost. Il sert a activer/ désactiver la technologie Intel Turbo Boost. Il peut
augmenter la fréquence du processeur dynamiquement lorsque les applications
exigent plus de performance et 'espace TDP existe. Il délivre aussi I'extensibilité
d’énergie intégrée (augmentation dynamique, basse par étape).
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OC Genie Button Operation
Ce menu vous permet d'activer/ désactiver la fonction OC Genie.

DRAM Reference Clock
Ce menu vous permet de spécifier DRAM Reference Clock pour le CPU. Veuillez
noter que le comportement d’overclocking n’est pas garanti.

DRAM Frequency
Ce réglage contréle le ratio de la fréquence de mémoire pour activer la mémoire
de fonctionner en différente combinaisons de fréquences.

Adjusted DRAM Frequency
Il montre la fréquence ajustée DRAM. Lecture uniquement.

DRAM Timing Mode

Le choix de décision si le timing DRAM est contrélé par le SPD (Serial Presence
Detect) EEPROM sur le module DRAM. La mise en [Auto] active le DRAM tim-
ings et le sous-menu suivant “Advance DRAM Configuration” d'étre déterminé par
le BIOS basé sur la configuration du SPD. La mise en [Manual] vous permet de
configurer le timings DRAM et le sous-menu suivant “Advance DRAM Configura-
tion” relatifs manuellement.

Advanced DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Dans ce sous-menu, vous
pouvez ajuster le délai de DRAM avancé.

Command Rate
Ce réglage controle le taux d’ordre DRAM.

tCL
Il contrdle la latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d’horloge)
avant que le SDRAM commence un ordre de lecture aprés I'avoir regu.

tRCD

Cette fonction vous permet de déterminer le timing de la transition de RAS (row
address strobe) a CAS (column address strobe). Plus basse est la fréquence
de I'horloge, plus rapide est la performance de la DRAM.

tRP

Cette fonction controle le nombre de cycles pour que le Row Address Strobe
(RAS) est autorisé a pré-charger. S'il n’y a pas assez de temps pour que le RAS
accumule sa charge avant le rafraichissement de la DRAM, le rafraichissement
peut étre incomplet et le DRAM peut échouer a retirer les données. Cette fonc-
tion s’applique seulement quand le systeme utilise de la DRAM synchrone.

tRAS
L'article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule
de mémoire.

tRFC
Cette fonction permet de déterminer le temps que le RFC prend pour lire ou
écrire une cellule de mémoire.
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tWR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et
le début de I'ordre de précharge. Permet aux amplificateurs sensitifs de restau-
rer les données aux cellules.

tWTR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et
le début de I'ordre de pré-charge. Permet au pont I/O de faire sur-fonctionner
I'amplificateur sensitif avant qu’'un ordre de lecture commence.

tRRD
Spécifie le délai actif-a-actif des différentes banques.

tRTP
L’intervalle de temps entre un ordre de lecture et un ordre de pré-charge.

tFAW
Ce menu sert a régler le délai FAW (délai de quatre fenétres activées).

twCL
Ce menu sert a régler le délai tWCL (Write CAS Latency).

tCKE
Ce menu sert a régler le délai tCKE.

tRTL
Ce menu sert a régler le délai tRTL.

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Appuyez <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Vous pouvez régler le timing
de mémoire avancée.

Memory Fast Boot
Ce menu sert a activer/ désactiver Memory Fast Boot.

GT OverClocking
Ce menu vous permet d’activer/ désactiver I'overclocking de graphics intégrés.

GT Ratio
Ce réglage controle le ratio de la fréquence de graphics intégrés pour activer les
graphics intégrés en combinaison de différentes fréquences.

Adjusted GT Frequency
Il montre la fréquence ajustée du graphique intégré. Lecture uniquement.

Spread Spectrum

Lorsque le générateur d’horloge de la carte mére fonctionne, les valeurs extrémes
(spikes) créent des interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic Inter-
ference). La fonction Spread Spectrum réduit ces interférences en réglant les im-
pultions pour que les spikes des impultions sont réduits au courbes plus plates.

A IMPORTANT

* Si vous n‘avez pas de probléme d’EMI, laissez I'option sur [Disable], ceci vous
permet d’avoir une stabilité du systéeme et des performances optmales. Dans le
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cas contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

* Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systéme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus conven-
able, veuillez consulter le reglement EMI local.

* N'oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train
d’overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroisse-
ment temporaire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre processeur
overclocké.

DRAM Voltage
Ce menu sert a ajuster la tension de mémoire.

OC Retry Count
A I'échec de l'overclocking, la mise en [1,3] de cet article permet au systéeme de

redémarrer 1/ 3 fois avec la méme configuration overclockée. Si I'overclocking
échoue toujours, le systeme réinstalle celle par défaut.

CPU Features
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Dans ce menu, vous pouvez
ajuster les fonctions CPU.

Save & Exit

Discard Changes and Exit
Utilisez ce menu pour abandonner les changements et quitter le réglage.

Save Changes and Reboot
Utilisez ce menu pour conserver les changements et redémarrer le systéme.

Save Options
Utilisez ce menu pour conserver les changements.

Discard Changes
Utilisez ce menu pour abandonner tous les changements.

Restore Defaults
Utilisez ce menu pour charger les valeurs optimisées par défaut configurées par
le vendeur de BIOS.

== Boot Override ==
Les périphériques de stockage intégrés apparaissent sur ce menu, vous pouvez
en prendre un pour le périphérique de démarrage.

60



MS-7677

DEUTSCH

EINLEITUNG

Danke, dass Sie das H611-E35 V2/W8-Serie (MS-7677 v2.x) Mini-ITX Mainboard
gewahlt haben. Diese Serie basiert auf dem Intel® H61 (B3) Chipsatz und
ermoglicht so ein optimales und effizientes System. Entworfen, um den hochent-
wickelten Intel® LGA1155 Prozessor zu unterstiitzen, stellt die Serie die ideale
Loésung zum Aufbau eines professionellen Hochleistungsdesktopsystems dar.
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SPEZIFIKATIONEN

Prozessoren
= Untersttitzt die Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron®
Prozessoren der 3. Generation fir LGA 1155 Sockel

Chipsatz
= |ntel® H61 (B3) Chipsatz

Speicher

= 2x DDR3 DIMMs unterstiitzen fiir DDR3-1333/1600/1800*/2000%/2200%/2400*
(OC, 22nm CPU erforderlich) MHz bis zu max. 16GB

= Unterstitzt die Modus Dual-Kanal

Netzwerk
= Unterstitzt LAN 10/ 100/ 1000 Uber Realtek® 8111E

Audio

= Onboard Soundchip Realtek® ALC887
= 8-Kanal Audio-Ausgang

= Erfilllt die Azalia Spezifikationen

SATA
m 4x SATA 3Gb/s Anschlisse Uber Intel® H61 (B3)

Anschliisse
= Hintere Ein-/ und Ausgénge
- PS/2 Maus-/ Tastatur-Anschluss x1
- VGA Anschluss x1*
- DVI-D Anschluss x1*
- HDMI Anschluss x1*
- Optischer S/PDIF-Ausgang x1
- LAN Anschluss x1
- USB 2.0 Anschliisse x4
Audiobuchsen x3**
*(Der VGA, DVI und HDMI-Anschluss arbeitet nur mit integriertem Grafik-
prozessor.)
**(Die 7. und 8. Kanale mussen an der Frontplatte ausgegeben werden, um
den 8-Kanal-Klangeffekte zu erreichen.)
= On-Board Stiftleiste/ Anschliisse
- USB 2.0 Stiftleisten x2
- Audio Stiftleiste fir Gehause Audio Ein-/ Ausgange x1
- TPM Stiftleiste x1

Steckplatze

= 1 PCle 3.0 x16-Steckplatz
Form Faktor

= Mini-ITX (17,0 cm X 17,0 cm)

Schraubenl&cher filr die Montage
= Schraubenldcher fir die Montage x4
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Weitere CPU Informationen finden Sie unter

http://www.msi.com/service/cpu-support/

Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen fin-
den Sie unter http://www.msi.com/service/test-report/

Wenn Sie fir Bestellungen von Zubehor Teilenummern bendtigen, finden Sie
diese auf unserer Produktseite unter http://www.msi.com/index.php
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HINTERES ANSCHLUSSPANEL

Das hintere Anschlusspanel verfligt Giber folgende Anschlisse:

Tastatu/ VGA Anschluss LAN
Maus
@@@ Optischer
SIPDIF 10000y
Ausgang =]
SR E—
o([EEJe B

usB DVI-D Anschluss HDMI Anschluss usB
Anschlisse I Anschlisse

A WICHTIG

* Die 7. und 8. Kanéle mtissen an der Frontplatte ausgegeben werden, um den
8-Kanal-Klangeffekte zu erreichen.

* Der DVI, HDMI & VGA-Anschluss arbeitet nur mit integriertem Grafikprozessor.

HARDWARE SETUP

CPU & Kiihler Einbau fiir Sockel LGA1155

Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-Kdihler zu instal-
lieren. Ein CPU-Kiihler ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden und die
Systemstabilitat beizubehalten. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die
richtige CPU und CPU-Kuhler Installation zu gewéhrleisten. Ein fehlerhafter Ein-
bau fiihrt zu Schaden an der CPU und dem Mainboard.

Erklérung zur LGA 1155 CPU

Die Obserseite der LGA 1155 CPU hat zwei Justierungen und ein gelbes Dreieck
um die korrekte Ausrichtung der CPU auf dem Motherboard zu gewahrleisten.
Das gelbe Dreieck des Prozessors definiert die Position des ersten Pins.

Justierung Justierung

Das gelbe Dreieck des Prozessors
definiert die Position des ersten Pins
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Folgen Sie den Schritten unten, um die CPU und den Kihler ordnungsgemaf zu
installieren.

1.

Héngen Sie den Verschlusshebel aus und klappen Sie ihn in eine vollstandig
gedffnete Stellung. Y

Die Abdeckplatte sollte nach vollstandigem
zurlickklappen des Verschlusshebels mit nach
hinten klappen. Beriihren Sie keines Falls die CPU-
Pins!

Positionieren Sie die CPU so, dass sie auf den
Sockel passt. Die CPU muss dabei mit der Pin-
seite nach unten zeigen. Vergewissern Sie sich
anhand der Justiermarkierungen, dass die CPU in
der korrekten Position ist.

VerschlieRen Sie die Abdeckplatte und entfernen
Sie die Plastikabdeckung.

Begutachten Sie, ob die CPU richtig im Sockel
sitzt. Dricken Sie den Verschlusshebel nach
unten und arretieren Sie den Hebel unter dem
Lifteranschluss.

Verteilen Sie die dafiir geeignete Warmeleitpaste
oder ein Warmeleitklebepad auf der Oberseite
der eingesetzten CPU. Dies verbessert die
Warmeableitung maRgeblich und verhindert damit
die Uberhitzung des Prozessors.

Machen Sie den CPU-Liifter-anschluss auf dem
Motherboard ausfinding.

Setzen Sie den Prozessorkihler auf die CPU
und beachten Sie die Ubereinstimmung der
Lufterverankerungen mit den dafiir vorgsehenen
Léchern auf der Mainboard-Platine.

Driicken Sie nach der korrekten Positionierung des
Lifters die Arretierungsstifte mit leichtem Druck nach unten bis sie einrasten.
Das Einrasten sollte mit einem klick horbar sein.

. Uberprijfen Sie das Mainboard um sicherzustellen, dass das der Kiihler kor-

rekt installiert ist.

. SchlieBlich verbinden Sie das Stromkabel des CPU Lifters mit dem An-

schluss auf dem Mainboard.

A WICHTIG

* Beriihren Sie die Pins des CPU Sockels nicht.

* Stellen Sie sicher, dass Ihr Kiihler eine feste Verbindung mit der CPU hergestellt
hat, bevor Sie Ihr System starten.
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* Wenn keine CPU installiert ist, schlitzen Sie immer den CPU-Sockel durch die
Plastikabdeckung.

* Beziehen Sie bitte sich die auf Unterlagen im CPU Kiihlerpaket fiir mehr Details
lber die CPU Kiihlerinstallation.

Schraubenldcher fiir die Montage

Verwenden Sie die dem Mainboard beiliegende 1/0-Platte und setzen Sie sie mit
leichtem Druck von innen in die Aussparung des Computergehduses ein. Zur
Installation des Mainboards in lhrem PC-Gehause befestigen Sie zunéchst die
dem Gehause beiliegenden Abstandhalter im Gehéuse. Legen Sie das Mainboard
mit den Schraubenéffnungen iber den Abstandhaltern und schrauben Sie das
Mainboard mit den dem Gehause beiliegenden Schrauben fest. Die Positionen
der Befestigungslocher sehen Sie in der Zeichnung unten. Weitere Informationen
erfahren Sie iiber |hr Gehausehandbuch.
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A WICHTIG

* Installieren Sie das Mainboard auf einer ebenen Fldche ohne Schmutz.

* Um Schéaden am Mainboard zu verhindern, vermeiden Sie jegliche Bertihrung
des Mainboards mit dem Geh&duse mit Ausnahme der Abstandhalter unter den
Befestigungslochern.

* Stellen Sie sicher, dass sich keine losen metallischen Teile im Geh&duseinneren
befinden.
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Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1. Offnen Sie den DIMM-Steckplatz, indem Sie die Befestigungsclips zur Seite
klappen. Stecken Sie das Speichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz
ein. Das Speichermodul hat eine Kerbe an der Unterseite, so dass es nur in
einer Richtung eingesetzt werden kann.

2. Drlicken Sie die Speichermodule tief in den DIMM-Steckplatz hinein. Der
Kunststoffbligel an jedem Ende des DIMM-Steckplatzes schnappt automa-
tisch ein wobei ein deutliches Klicken, die korrekte Arretierung bestatigt.

3. Priifen Sie von Hand, ob das Arbeitsspeichermodul von den seitlichen Bligeln
am DIMM-Steckplatz richtig gehalten wird.

A WICHTIG

* Stellen Sie im Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie Module des gleichen Typs
und identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanéle
verwenden.

* Aufgrund der Hardwarebeschrénkung sollten Sie den Installationsverfahren
folgen: Bestlicken Sie Speichermodule zuesrst und installieren Sie dann die
Grafikkarte. Entfernen Sie gegebenenfalls die Grafikkarte zuerst wahrend der
Deinstallation.
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JPWR1: ATX 24-poliger Stromanschluss

Hier kdnnen Sie ein ATX 24-Pin Netzteil anschlieBen. Wenn Sie die Verbindung
herstellen, stellen Sie sicher, dass der Stecker in der korrekten Ausrichtung ein-
gesteckt wird und die Pins ausgerichtet sind. Driicken Sie dann den Netzteilsteck-
er fest in den Steckersockel.

JPWR2: ATX 4-poliger Stromanschluss
Dieser 12V Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versor-
gen.

A WICHTIG

Stellen Sie die Verbindung aller drei Anschliisse mit einem angemessenem ATX
Netzteil sicher, um den stabilen Betrieb des Mainboards sicher zu stellen.

SATA1~4: SATA Anschluss

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle Serial ATA
(SATA). Pro Anschluss kann ein Serial ATA Gerat angeschlossen werden. Zu Se-
rial ATA Geraten gehdren Festplatten (HD), SSD Festplatten (SSD) und optische
Laufwerke (CD-/DVD-/Blu-Ray-Laufwerke).

A WICHTIG

* Knicken Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust
kénnte die Folge sein.

* SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Mainboard einstecken.
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CPUFAN1, SYSFAN1: Stromanschlisse fiir Lifter

Die Netzteillifter Anschliisse unterstiitzen aktive Systemlifter mit +12V. Wenn
Sie den Stecker mit dem Anschluss verbinden, sollten Sie immer darauf achten,
dass der rote Draht der positive Pol ist und mit +12V verbunden werden sollte,
der schwarze Draht ist der Erdkontakt und sollte mit GND verbunden werden.
Besitzt Ihr Mainboard einen Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware und
Steuerung der Lifter, dann brauchen Sie einen speziellen Lifter mit Tacho, um
diese Funktion zu nutzen.

CPUFAN1 SYSFAN1
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JFP1: Frontpanel Anschluss

Die Anschlusse fiir das Frontpanel dienen zum Anschluss der Schalter und LEDs
des Frontpaneels. JFP1 erfilllt die Anforderungen des Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide.
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JAUD1 : Audioanschluss des Frontpanels
Der Audio Frontanschluss ermdglicht den Anschluss von Audioein- und -ausgén-

gen eines Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® Front
Panel I/O Connectivity Design Guide.

&S
SN
Fo RO o,
> )
s, S e, =
o e e,
e

JUSB1, JUSB2: USB 2.0 Erweiterungsanschliisse
Dieser Anschluss eignet sich fiir die Verbindung der Hochgeschwindigkeits- USB-

Peripheriegerate, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Play-
er, Drucker, Modems und ahnliches.

JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird fir das optionale TPM Modul (Trusted Platform Module)
verwendet. Weitere Informationen tber den Einsatz des optionalen TPM Modules
entnehmen Sie bitte dem TPM Plattform Handbuch.
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JBAT1: Steckbriicke zur CMOS-L&schung

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird tiber eine zusatzliche Betterie mit Strom
versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Er ermdglicht es
dem Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie
die Systemkonfiguration I16schen wollen, miissen Sie die Steckbriicke fiir kurze
Zeit umsetzen (Loschen Daten).

==

Halten Daten Léschen Daten

A WICHTIG

Wenn das System ausgeschaltet ist, kénnen Sie die Steckbriicke stecken, um die
Daten im CMOS zu Iéschen. Danach entfernen Sie die Steckbriicke. Versuchen
Sie niemals die Daten im CMOS zu I6schen, wenn das System eingeschaltet ist.
Die Hauptplatine kann dadurch beschédigt werden.

PCle Steckplatz
Der PCle-Steckplatz unterstiitzt eine Erweiterungskarte mit der PCle-Schnitt-
stelle.

PCle 3.0 x16-Steckplatz
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BIOS SETUP

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test
— Selbstlberpriifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint
driicken Sie die Taste <DEL>, um das Setup aufzurufen.

Press DEL to enter Setup Menu

(ENTF driicken, um das Setup-Meni zu 6ffnen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie mochten immer
noch ins Setup, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und da-
nach wieder ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehause betétigen.
Sie kénnen das System auferdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten
<Strg>,<Alt> und <Entf> driicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl><Alt> und
<Del>).

Die Mentlileise

Aptio Setup Utilit

Susten Date

Main Menu
In diesem Meni kénnen Sie die Basiskonfiguration lhres Systems anpassen, so
z.B. Uhrzeit, Datum usw.

Advanced
Verwenden Sie diesen Menupunkt, um eigene weitergehende Einstellungen an
lhrem System vorzunehmen.

Overclocking

Hier kénnen Sie Einstellungen zu DRAM-Timing und CPU Funktionen vornehm-
en.

M-Flash

In diesem Meni kdnnen Sie das BIOS vom Speicher-Antrieb abtasten/ aufblinken
(nur FAT/ FAT32 Format).
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Security
Mit diesem Menii kénnen Sie Supervisor- und Benutzerkennworter setzen.

Boot
Verwenden Sie dieses Meni, um die Prioritat der Boot-Geréat vorzunehmen.

Save & Exit
Hier kdnnen Sie die BIOS-Werkseinstellungen oder Standardeinstellungen laden.
Veranderungen speichern oder I6schen und verlassen Sie das BIOS-Setup.

Overclocking

etup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc

Adjust CPU Ratio [Auto]

Current CPU / DRAM Frequency
Zeigt den derzeitige Takt der CPU und die Geschwindigkeit des Speichers an. Nur
Anzeige — keine Anderung méglich.

Adjust CPU Ratio

Die Funktion steuert den Multiplikator der internen Taktfrequenz des Prozessors.
Dieser Eintrag ist nur verfligbar, wenn der Prozessor diese Funktion unterstitzt
(freier Multiplikator).

Adjusted CPU Frequency B
Gibt die Frequenz der CPU an. Nur Anzeige - keine Anderung maoglich.

Internal PLL Overvoltage
Diese Option bietet Ihnen an, die PLL-Spannung anzupassen.

EIST

Die erhohte Intel SpeedStep Technologie erlaubt Ihnen, den Leistungsgrad des
Mikroprozessors einzustellen, ob der Computer auf Wechselstrom lauft. Dieses
Figur erscheint, nachdem Sie das CPU anbringen, das Speedstep Technologie
stlitzen.

Intel Turbo Boost
Das Untermeni erscheint, wenn Sie eine CPU anbringen, die die Intel Turbo
Boost Technologie unterstiitzt. Hier kdnnen Sie die Intel Turbo Boost Technologie
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aktivieren/ deaktivieren. Die Prozessorfrequenz kann dynamisch erhéht werden,
wenn Anwendungen mehr Leistung verlangen und geniigend Reserven zur maxi-
malen Leistungsaufnahme bestehen. Die Leistung kann dynamisch erhéht oder
reduziert werden (Dynamically scale up, Speed-Step Down).

OC Genie Function
Hier kénnen Sie die Funktion der OC-Genie-Taste aktivieren/ deaktivieren.

DRAM Reference Clock R
Geben Sie den DRAM-Bezugstakt fiir CPU an. Bitte beachten Sie, dass die Uber-
taktung Verhalten wird garantiert nicht.

DRAM Frequency
Die Einstellung steuert das Verhaltnis der Speicher-Frequenz, um unterschiedli-
che Kombinationen der Speicherfrequenzen einzustellen.

Adjusted DRAM Frequency R
Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige — keine Anderung mdglich.

DRAM Timing Mode

Wahlen Sie aus, ob DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence Detect) EE-
PROM auf dem DRAM-Modul gesteuert wird. Die Einstellung [Auto] erméglicht
die automatische Erkennung des DRAM timings und der folgenden “Advanced
DRAM Configuration” Untermenti durch das BIOS auf Basis der Einstellungen im
SPD. Das Vorwahlen [Manual] eingestellt, kbnnen Sie den DRAM Timing und die
folgenden “Advanced DRAM Configuration” Untermen( anpassen.

Advanced DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenii aufzurufen. In diesem
Untermeni kénnen Sie die erweiterten DRAM-Timing anpassen.

Command Rate
Legt die DRAM Kommandorate fest.

tCL
Hier wird die Verzogerung (CAS-Timing) in Taktzyklen eingestellt, bevor das
SDRAM einen Lesebefehl nach dessen Erhalt ausfiihrt.

tRCD

Wenn DRAM erneuert wird, werden Reihen und Spalten separat adressiert.
Dies gestattet es, die Anzahl der Zyklen und der Verzégerung einzustellen,
die zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden,
wenn der DRAM beschrieben, ausgelesen oder aufgefrischt wird. Eine hohe
Geschwindigkeit fuhrt zu hoherer Leistung, wahrend langsamere Geschwindig-
keiten einen stabileren Betrieb bieten.

tRP

Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadressierungssignal (Row
Address Strobe - RAS) fiir eine Vorbereitung bekommt. Wird dem RAS bis zur
Auffrischung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner Ladung gegeben,
kann der Refresh unvollstéandig ausfallen und das DRAM Daten verlieren. Die-
ser Menupunkt ist nur relevant, wenn DRAM verwendet wird.

tRAS
Diese Einstellung definiert die Zeit (RAS) zum Lesen und Schreiben einer
Speicherzelle.
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tRFC
Diese Einstellung definiert die Zeit (RFC) zum Lesen und Schreiben einer
Speicherzelle.

tWR

Definiert minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn
eines vorgeladenen Befehls. Erlaubt die Wiederherstellung der Daten in die
Zellen.

tWTR

Definiert minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn
eines Spaltenlesebefehls. Es gestattet den /O Ansteuerungssignalen die
Datenwiederherstellung der Zelle vor dem Lesebefehl zu tiberschreiben.

tRRD
Legt die Aktiv-zu-Aktiv Verzogerung fiir unterschiedliche Banke fest.

tRTP
Legt das Zeitintervall zwischen dem Lesebefehl und dem vorgeladenen Befehl
fest.

tFAW
Einstellen des tFAW -Zeitintervalls (four activate window delay).

twCL
Einstellen des tWCL- Zeitintervalls (Write CAS Latency).

{CKE
Einstellen des tCKE- Zeitintervalls.

tRTL
Einstellen des tRTL- Zeitintervalls.

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Hier
kénnen fir jeden Kanal erweiterte Speichereinstellungen vorgenommen
werden.

Memory Fast Boot
Hier kénnen Sie Memory-Fast-Boot aktivieren/ deaktivieren.

GT OverClocking
Hier kdnnen Sie die Ubertaktung der integrierten Grafik aktivieren/ deaktivieren.

GT Ratio
Diese Einstellung steuert das Verhéltnis der integrierten Grafikfrequenz, um die
integrierten Grafik mit eine anderen Frequenzkombinationen zu arbeiten.

Adjusted GT Frequency .
Zeigt die angepasste Frequenz integrierter Grafik. Nur Anzeige — keine Anderung
mdglich.

Spread Spectrum

Pulsiert der Taktgenerator des Motherboards, erzeugen die Extremwerte (Spit-
zen) der Pulse EMI (Elektromagnetische Interferenzen). Die Spread Spectrum
Funktion reduziert die erzeugten EMI, indem die Pulse so moduliert werden, das
die Pulsspitzen zu flacheren Kurven reduziert werden.
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* Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der
Einstellung [Disabled] (ausgeschaltet), um bestmdgliche Systemstabilitidt und
-leistung zu gewahrleisten. Stellt fiir sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie die
gewtinschte Bandbreite zur Reduktion der EMI.

Je groBer Spread Spectrum Wert ist, desto groBer nimmt der EMI ab, und das
System wird weniger stabil. Bitte befragen Sie Ihren lokalen EMI Regelung zum
meist passend Spread Spectrum Wert.

Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie libertakten, da
sogar eine leichte Schwankung eine voriibergehende Taktsteigerung erzeugen
kann, die gerade ausreichen mag, um lhren lbertakteten Prozessor zum einfri-
eren zu bringen.

DRAM Voltage
Diese Option bietet lhnen an, die Spannung des Speichers anzupassen.

OC Retry Count

Wenn die Ubertaktung fehlschlagt, regelt diese Option wie oft das System mit
den Ubertakteten Einstellungen versucht zu starten [1, 3]. Schlagt die Ubertaktung
fehl, wird das System mit Standard-Einstellungen gestartet.

CPU Features
Dricken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenl aufzurufen. In den
Unterpunkten kénnen Sie die CPU-Funktionen anpassen.

Save & Exit

Aptio Setup Utility

Discard Changes and Exit B
Verlasst das BIOS-Setup, ohne die Anderungen zu speichern.

Save Changes and Reboot
Speichert die Anderungen und neu starten das System.

Save Options .
Mit diesem Mentiipunkt speichern die Anderungen.

Discard Changes B
Mit diesem Mentpunkt verwerfen die Anderungen.

Restore Defaults
Mit dieser Option kdénnen die optimierten Standardwerte laden, die der BIOS-
Verkaufer setzen muss.

== Boot Override ==
Die installierten Speichergerate werden in diesem Meni angezeigt wird, kénnen
Sie einen von ihnen eine Boot-Geréat auswahlen.

76



MS-7677

PYCCKUMA

NOArOTOBKA K PABOTE

Bnarogapum Bac 3a npuobpeTteHue matepuHckoii nnatel Mini-ITX cepumn H611-
E35 V2/W8 (MS-7677 v2.x). MaTepuHckve nnatbl AaHHON cepumn paspaboTaHsbl
Ha 6ase uunceta Intel® H61 (B3) v o6ecneunBatoT onTUMarnkHYto MPonN3Boau-
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TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKNA

Moanepxka npoLeccopos
= [lognepkka npoueccopos Intel® Core™ i7 / Core™ i5/ Core™ i3 / Pentium® /
Celeron® 3-ro nokoneHus, Noaknioyaembix k pasbemy LGA 1155

HaGop mukpocxem
= Yuncert Intel® H61 (B3)

Mopnepxka monyneii namsit

m 2x riHesga DDR3 DIMM nogpepxusatot mogynv DDR3-1333/1600/1800%/
2000*/2200*/2400* MI'y, (TpebyeTcs npoueccop OC, 22 HM) (MakcumansHas
emkocTb 16 ')

= [logaepxka ABYXKaHaMbHOrO pexviMa

Cetb
= [ogpepxka NBC 10/ 100/ 1000 ¢ nomoLubto koHTponnepa Realtek® 8111E

3ByK

= BcrpoeHHast Mukpocxema Realtek® ALC887

= 8-kaHanbHbI 3BYK C NEpeHa3HayeHneM pa3bemMoB
= CoBMECTMMOCTb CO cTaHaapTom Azalia 1.0

UnTtepdeiic SATA
m 4x nopta SATA 3 I6/c Ha Mukpocxeme Intel® H61 (B3)

Pasbembl
= Pazbembl Ha 3a[Heli naHenu
- 1X KOMBVHMPOBaHHbI MOPT MbILK/kNaBmaTypel PS/2
- 1x VGA nopt*
- 1x nopt DVI-D*
1x nopt HDMI*
- 1x onTuyeckuii nopt S/PDIF
- 1x pasbem ans JIBC
- 4x pasbemoB USB 2.0
- 3x nepekntoyaemMblx ayavopasbema*™
*(Pasbembl VGA, DVI u HDMI paGoTatoT TonbKo npu UCMonb30BaHUM
VHTErpupoBaHHOTro rpachuyeckoro npoLeccopa.)
** (Ons 8-kaHanbHOro 3Byka Heo6xoAMMO noaknoYaTe 7-0i U 8-0i kaHanb!
K pagbemam Ha nepegHen naHenu.)
= PasbeMbl Ha nnate
- 2x pasbema USB 2.0
- 1x ayavopasbeMm Ha nepeaHeli naHenm
- 1x TPM pasbem

MHeaga

= 1x rHesgo PCle 3.0 x16

®dopm-thaktop

= MatepuHckasi nnata Mini-ITX (17,0 cm X 17,0 cm)

Kpennenue
B 4 0TBEPCTUI AN KpenneHus
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MocnepHve ceepeHnsi o nogaepxusaemblx LIM cm.

http://www.msi.com/service/cpu-support/

,D,OI'IOJ'IHIATeI'IbeIe cBeeHnsA 0 COBMECTUMbIX KOMMOHEHTax
CM. Ha BeG-CTpaHuLe

http://www.msi.com/service/test-report/

,D,J'Iﬂ nonyvyexHunsa caequwﬁ o npmoﬁpeTeval AONONHUTENBHBIX KOMMOHEHTOB U
HoMepax AeTanei NpuobpeTeHUm BbIMOIHATE NOUCK Ha CTpaHWLe
http://www.msi.com/index.php
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3AIOHAA NMAHETb

Ha 3apHeii naHenu pacrnonoXeHbl crieayioLme TUMbl pasbeMoB:
Knasuatypa/
Mbiwb

Mopt VGA NBC )
[TugenHbin Bxog,

cEm-
OnTuyecknii 100001 @

S e— S/PDIF-Out El JnHenkibIn BbIXOA
clEEEJo [=] ©)

USB-pa3bemsl  [MopT DVI-D Mopt HDMI USB-pasbembl  MukpodoH

ABHMMAHMEI

* [lns 8-kaHanbHoOro 3Byka HeObXoAMMO MoAKMoYaTh 7-0v 1 8-0v KaHarbl K
pasbemam Ha nepeaHesi naHenu.

* Pasvembl DVI, HDMI u VGA pabotatoT TonbKo npy NCronb30BaHUM UHTErpU-
POBaHHOro rpaghu4eckoro rnpoyeccopa.

HACTPOWKA AMMAPATHOIO OBECMEYEHNSA

YcraHoeka LIM v BeHTunsitopa ans LGA1155

Mpu ycTaHoBKe npoLeccopa obs3aTensHo ycTaHoBUTe BeHTunstop LiM. Bew-
TunsTop LIM npepynpexaaeT neperpesaHne n obecneuvBaeT cTabunbHOCTb
paboTbl cucTembl. Huxe npeacTaBneHbl MIHCTPYKLMW MO NPaBUIbHON YCTaHOBKe
npoueccopa v BeHtunstopa LiMN. HenpaeunbHasa ycraHoBka NpUBOAUT K BbIXOAY
13 CTPOSI MPOLIECCopa N MaTEPUHCKON MaThl.

Mpoueccop LGA 1155

Ha nosepxHocTu npoueccopa LGA 1155 numetoTca aBa 3Haka COBMELLEHUS U
KENTbIA TpeyronbHuK Ansa npaawanoﬁ YCTaHOBKM npoLeccopa OTHOCUTESTbHO
MaTepMHCKOIﬁ nnatbl. XXenTblii TPEYyronbHUK yKasblBaeT KOHTaKT 1.

Kntou coBmetel Kntoy coBmellienus

2KenTbll TpeyronbHWK ykasblBaeT KOHTaKT 1
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[ins npaBunbHOIA YCTAHOBKW BEHTUIATOPA U MPOLECCOpa BbINOMHUTE Crieayto-
e AeicTeus.

1. OTuenuTe 1 NOMHOCTLI NOAHUMUTE pbivar uKcaLmm.

2. [pw nogbeme pbiyara rkcaLm aBToMaTu4ecku
noJHMMaeTca 3arpy3oyHas nnactuHa. He Tporait-
Te KOHTaKTbl yCTaHOBOYHOW NaHenu npoteccopa.

3. AKKypaTHO yCTAaHOBMTE MPOLIECCOP B COOT-
BETCTBYIOLLEE rHE30. [lepxuTe npoLeccop 3a
OCHOBaHWeE, HaNpaBnB METANMNYECKNE KOHTaKTbI
BHU3. MpU NPaBUNLHOM YCTaHOBKe 3HaKW COB-
MELLEHIs Ha NPOLIECCOPe AOMKHbI COBMaaaTh ¢
KpasiMu rHe3aa Ans npoueccopa.

4. 3akpoiiTe 3arpy304Hyto NNAcTUHY ¥ CHUMUTE
3aLYUTHBINA NNACTUKOBBIN KOMMa4oK.

5. lpoBepbTe HAAEKHOCTb YCTAHOBKM NpoLeccopa
B COOTBETCTBYIOLIEM rHe3ae. OnycTuTe BHU3
pbiyar ukcaLmu 1 3aKpenuTe ero 3a yLiko
Kproyka dukcaLmm.

6. PaBHOMEpHO HaHecuTe TOHKWIA CNoI TepMonacTbl
(Mny TepMOIIEHTY) Ha BEPXHIOIO NaHenb npoLec-
copa. 3To No3BOMsieT YBENUYNTL Tennonepeaady
1 NpepynpexaaeT neperpesaHne npoleccopa.

7. Hangute pasbem ansa BeHTunatopa LM Ha
MaTepUHCKol nnare.

8. YcraHoBMTe paaunaTop Ha MaTepuHCKyto nnaty,
HanpasuWB ero NpoBoAa B CTOPOHY pa3bema Asisi
BEHTUNSATOPA M COBMeLLasi KPHOYKM C OTBEPCTUS-
MU B MaTePUHCKOM nnare.

9. HaxmwuTe Ha paguaTtop cBepxy Tak, Y4Tobbl
3aKpenuTb YeTbipe 3aLlienku B OTBEPCTUAX Ha
MaTepuHcKoi nnate. HaxmuTe Ha 3aLienku ans
3akpennenus BeHTunaTopa. Kaxablii 13 Kproykos
3aKpennseTcs LWenykoM.

10. OcmoTpuTe MaTEPVHCKYIO NNaTy 1 onpeaenute
NpaBUMbLHOCTb 3aKpenmeHNs 3aXVUMOB.

11. W, HakoHeL, nofkntoumTe kabenb BEHTUNSTOPa NpoLieccopa k pasbeMy
BEHTMNATOpa Ha CUCTEMHOI nnare.

ABHMMAHMEI

* He Tpora¥iTe KOHTaKTbl YCTaHOBOYHOU NaHenu npoLeccopa.

* [epen 3arpy3Kkosi cucTeMbl MPOBEPLTE FePMETUYHOCTb COEANHEHNS MEXAY
MPOLECCOPOM ¥ BEHTUISITOPOM.

* Ecrv poLeccop He yCTaHOBIIEH, 3alyMLaiTe KOHTAKTbI YCTaHOBOYHOM NnaHe-
1 npoyeccopa MiacTMKoBbIM KOnaqkom.

* lNoapobHoe onucaHue yCTaHOBKM BEHTUNSTOPA OXIIaXAEH!s IPOLeccopa CM.
B JOKYMEHTaLUW B [JAHHOMY BEHTUIIATOPY.
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OTBepcTUA Mo/ YCTaHOBOYHbIE BUHTBI

[lns yCTaHOBKM MaTepUHCKOM NnaTbl Ha MOHTaXXHOI NnaTe cucTemHoro 6roka
cHavara yCTaHOBWUTE HEOBXOANMbIE YCTAHOBOYHbIE CTOVKW. ECniv B kOMMneKT
MOCTaBKV CUCTEMHOrO Gr10Ka BXOAWT 3aAHsIs NaHenb BBOAA-BbIBOAA, 3aMEHUTE
ee 3afHell NaHenbio BBOAA-BLIBOAA, KOTOpas MOCTABMSIETCS C MaTEPUHCKON nna-
Toii. 3afHss NaHernb BBOAA-BbIBOAA 63 Tpyaa yCTaHaBNMBAETCS B CUCTEMHOM
6roke KomnbtoTepa 6e3 NprMeHeHUst BUHTOB. COBMECTUTE YCTaHOBOYHbIE CTOM-
Ki1 MOHT&XKHOVi MNaThl C OTBEPCTUSIMU MOA YCTAHOBOYHbIE BUHTLI HA MaTEPUHC-
KOVi MnaTe 1 3aKpenuTe MaTepPUHCKYIO NnaTy BUHTAMU, KOTOPbIE MOCTaBMSOTCS
BMECTE C CUCTEMHBIM BIIOKOM. Hike nokasaHo pacnonoxeHne oTBEPCTUI Mo
YCTaHOBOYHbIE BUHTbI. [JOMOMHUTENBHYIO MH(OPMALMKO CM. B PYKOBOACTBE K
CUCTEMHOMY BIIOKY.

BEEEER

-degLo o xu B.L1NLOBING0D "BNOLQ OJOHWSL1OMD

91199 19HXUOT efogiqg-eifogd 1I9wedeed

‘efogiqg-eyogs NUHeU YSHITee BH MNBULO
nuaHeu naHiree AHodolo & iIqHaugedueH

ABHMMAHMEI

* [MonoxuTe MaTePUHCKYIO MIATy Ha POBHYH U YUCTYH MOBEPXHOCTb.

* Bo uzbexaHue rnoBpexaeHvsi MaTtepuHCKou nnatbl, 3aKpenssnTe 31eKTPoH-
Hble KOMIMOHEHTbI Ha YCTaHOBOYHbIX CTOVKax, n3berasi x COnpuUKOCHOBEHUS C
CUCTEMHbIM BITOKOM.

* I'Iposepbre HapexXHOCTb KpersieHUs Bcex MeTasi/in4eCcKux KOMNOHeHTOB Ha
MaTEpMHCKDﬁ nnare niv BHyTpu CUCTEMHOIo 6rioka. HesaernneHHb/e Aerann
MOryT MpuBeCTU K KOPOTKOMY 3aMblKaHUO MaTEpMHCKOﬁ nnarbl.
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YcraHoBka Moayneii namsit

1.  OTOABMHbLTE B CTOPOHY KIEMMHbIE 3aXUMbl 1 OTKpoWiTe rHe3fo DIMM.
BepTukanbHo BCTaBbTe Moaynb namat B rHe3no DIMM. B HuxHel yactv
MOZynsi NaMsAT UMEeTCS CMeLLEeHHas OT LieHTpa BbleMKa AJ1st NpaBuibHOMN
yCTaHOBKV Moaynsi B rHe3fo DIMM.

2. YctaHoBuTe Moaynb namsTn B rHesno DIMM go ynopa. MNpu npasunbHom
nonoXeHnn moayna NamAaTu B rHe3e NnacTukoBble 3alleriki ¢ obeunx
cTopoH riesaa DIMM aBTomaTtnyecku 3allenkusatTcs.

3. YBeputech, 4To MOAYNb NaMATH 3acmkcuposaH B rHesge DIMM 3awjenkamu
rHesga.

ABHMMAHMEI

* ﬂﬂﬂ obecrnieyeHusi cTabunbHov pa50Tbl CUCTeMbl B ABYXKaHalslbHOM pexume
ycTaHaBnnBaroTCAa MOZY N namMAaT OQUHaKoBOro tura u eMKOCTU.

* B cBSi31 C annapatHbIMu OrPaHNYeHUSIMU, BbIMOTTHUTE CIEAYIOLYNE NHCTPYKLUN
10 yCTaHOBKe: CHayana yCcTaHoB1Te MOAYIIN NamsiTu, 3aTeM BUAEOKAPTY.
[py BIMOIHEHNM AEMOHTaXa MPY HEOBXOAMMOCTY CHayYana u3snekuTe
BUAEOKAPTY.
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JPWR1: 24-koHTaKTHbI pasbeM nutanust ATX

3TOT pasbem npegHa3Ha4eH Ars NoAKIIoYeHNst 24-KOHTaKTHOro Grioka NUTaHus
ATX. Ansa nogkntoyeHusi 6noka nutanust ATX ¢ 24-KOHTaKTHbIM pasbeMOM COB-
MecTuTe kabenb NUTaHUs ¢ pa3beMoM ¥ NPOYHO 3akpenuTe ero. MNpu npasunb-
HOM BbINOMHEHUM NOAKIIOYEHNs 3aLlienka Ha kabene nuTaHus 3akpennseTcs B
CUINOBOM pasbeme MaTEepPUHCKOI nnatbl.

JPWR2: 4-koHTaKTHbIVi pazbem nutanua ATX
OToT pasbem obecneynBaeT nogady 12 B nutaHusi Ha npoLeccop.

“o,

%,
o,
2 o%

ABHMMAHMEI

[nsi obecneverusi cTaburibHo paboTbl CUCTEMHOV MnaThbl MPOBEPbTE Ha-
[EXKHOCTb MOAKIMIOYEHNS BCeX kaberneyi nuTaHusi kK COoTBETCTBYyIoLyeMy BrioKy
rmtannsa ATX.

SATA1~4: Pasbem SATA

[laHHbIl pa3bem ABNSETCS BbICOKOCKOPOCTHLIM UHTepdeiicom Serial ATA.

K no6omy pasbemy Serial ATA MOXHO NOAKMIOUUTL OAHO yCTpoiicTBo Serial
ATA. K ycTpoiictBam Serial ATA OTHOCSTCS XeCTKUe ANCKW, TBepAOTENbHbIe
HaKOMUTENN 1 HaKOMUTENW Ha ONTUYecKkuX Auckax (komnakT-aucku/ DVD-gucku/

Blu-Ray-aucku).
ABHMMAHMEI

* Wsberavite nepernbos kabensi SATA o npsiMbimM yriom. B npotuBHom ciy-
4ae, BO3MOXHAa MOTEPS1 AaHHbIX NPy nepeaaqe.

* Kabenu SATA ocHalLeHbl 0AnHaKoBbIMU BUTIKamu ¢ 0beunx cTopoH. OaHako Ansi
SKOHOMUM 3aHUMaeMOoro MPOCTPaHCTBa PEKOMEHAYETCS K MaTepUHCKO nnare
oAKMoYaTh MIIOCKUI pasbem.
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CPUFAN1, SYSFAN1: PazbeMbl NUTaHUsi BEHTUNSITOPOB

PasbeMbl NUTaHKsi BEHTUSITOPOB NMOAAEPKUBAIOT BEHTUIISITOPbI C MUTaHNEM
+12 B. Ecnun Ha cuCTeMHOI nnaTe ycTaHoBMEeHa MUKPOCXeMa annapaTHoro
MOHWUTOPUHIa, He0BXOAMMO MCMOMNbL30BaThL CreLnanbHble BEHTUNSTOPbI C
[aTymkaMy CKOPOCTY AJ1st UCTONb30BaHUS (OYHKLWN YpaBieHUst BEHTUIISTO-
pamu. OBsi3aTenbHO NOAKIOYNTE BCE CUCTEMHBIE BEHTUINSITOPLI. HekoTopble
CUCTEMHbIE BEHTUIISITOPbI MOAKIIOYAIOTCS HE K MaTepUHCKON nraTe, a HanpsiMyto
K UICTOYHWKY NUTaHWUS. BEHTUNATOPBI CUCTEMbI MOAKITIOHAOTCS K CBOGOAHBIM
pasbemam Ansi BEHTUMSTOPOB.

CPUFAN1 SYSFAN1
S2IS, =le,
T e A e

3
&
b
Q

JFP1: Pasbembl nepeaHeii naHenm

OTOT pa3beM MCMorb3yeTcst Ans NOAKITIOUEHUS KHOMOK U MHAMKATOPOB,
pacnonoxeHHbIX Ha nepefHeit naHenu kopnyca. Pasbem JFP1 cootBeTcTBYET
ctaHgapTam Intel® Front Panel I/O Connectivity Design.

85



JAUD1: AyavopasbeM Ha nepepHeii naHenv
JTot pasbem CNy>XUT AnA NOAKIMYEeHUA ayanopa3bema Ha nepep,HeVl naHenun

cucTemMHoro 6noka. ToT pa3bem COOTBETCTBYET cTaHaapTy Intel® Front Panel
1/0 Connectivity Design.

JUSB1, JUSB2: Pasbembl paciumpenusi USB 2.0
Jtot pasbem CNy>XUT AnA NOAKIMOYEHNA TakKnX BbICOKOCKOPOCTHbIX nepmcbepw?l-

HbIX YCTPOWCTB, Kak XecTkue Aucku ¢ nHtepdeiicom USB, undposble kamepsbl,
MP3 nneepbl, NpUHTEPbLI, MOAEMBI U T. 4.
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JTPM1: Pasbem mopynst TPM
[aHHbIli pa3bem NoAkKIYaeTcs K AononHuTensHomy moaynto TPM (Trusted

Platform Module). [lononHutenbHble CBeEHWsi CM. B ONWCcaHnM Moayns 6eso-
nacHoctn TPM.
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JBAT1: MNepemblyka ouncTKM AaHHBIX CMOS

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS-namsTb ¢ nUTaHWeM oT GaTapeiiku Ans XpaHeHus
AaHHbIX 0 KOHGUrypauum cuctemsl. C nomolysto namsatn CMOS onepauuoHHast
cuctema (OC) aBTOMaTUYECKN 3arpyaeTcs Kaxabli pa3 npu BkYeHun. ns
cbpoca KoHGUrypaumum cuctemsl (04McTkm AaHHbix CMOS namsTy), Bocnonb3yii-

TeCb 3TON NepeMbIYKOWA.

CoxpaHeHve OumncTka AaHHbIX
[aHHbIX

ABHMMAHMEI

Ouunctka CMOS namsaT npon3BoANTCS 3aMbiKaHNeM AaHHOV NepemMbl4Yku B
pexume OTKIoYeHUs] cucTemsl. [locne BbIMONHeHUs O4UCTKN Pa3OMKHUTE nepe-
MbI4Ky. O4ynctka CMOS namsit Bo Bpemsi paboTbl CUCTEMbI HE MPON3BOANTCS,
T.K. 3TO BbIBOAUT MaTEPUHCKYHO NnaTty n3 CTPOSI.

Hespo PCle
'Hesno PCle nopaepxuBaet nnatbl paclumpenus ¢ uHtepdeiicom PCle.

He3po PCle 3.0 x16
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HACTPOWKA BIOS

BknitounTe KOMNbOTEP M AOXAUTECH HAYana npoLeaypbl CaMoTECTUPOBaHUSA
POST (Power On Self Test). Npu nosiBneHnn Ha skpaHe coobLLeHNs, NpyBeaeH-
HOro HWxXe, HaxmuTe knaevwy <DEL> ans 3anycka nporpammMbl HaCTPOKK.

[ns BxoAa B MEHI0 HACTPOMKN HAXXMUTE Ha Knasu DEL

Ecnu Bbl He ycnenu HaxaTb Knasuily Ao OTOBpaxeHUst COOBLUEHNS 1 No-npe-
XHeMmy TpeGyeTcsi BOWTH B NPOrpammy HacTpoku, nepesanyctute cuctemy,
NGO BKIHOYMB U BbIKIIOUMB ee, Nnbo Haxas kHonky RESET. MoxHo Takke
BbINOMHUTL Nepesarpy3ky, OAHOBPEMEHHO OHOBPEMEHHO HaXaB KIaBuLLM
<Ctrl>+<Alt>+<Delete>.

Crpoka MeHio

up Utility - Copyright (C) 2011 American Me

Sustem Date

Main Menu
370 MeHI0 6a30BbIX HACTPOEK CUCTEMbI , TaKUX Kak AaTa, Bpems 1 T. .

Advanced

[laHHOEe MeHIo Mcnonb3yeTcst A4S HAaCcTPOKM NapameTpoB crieLyuanbHbIX 4onos-
HUTENbHbIX (PYHKLWIA.

Overclocking

OTO MeHI0 1Cnonb3yeTcsa AN yCTaHOBKM NapaMeTpoB CUHXpoHu3auun DRAM n
napameTpoB npoLeccopa.

M-Flash

OTO MeHI0 CyXuT Ans YTeHus/3anucn aaHHbIx BIOS ¢ 3anomuHatoLero ycT-
poiicTBa (Tonbko haiinosas cuctema FAT/ FAT32).

Security

[laHHOEe MeHIo Mcnonb3ayeTcst A4S HacTPOiKM AucneTyepa U yCTaHOBKW napons
nonb3oBatens.

Boot
ﬂaHHOe MEHI UCnonb3yeTcs Angd 3agaHus npyuoputeta yCTpOVICTB 3arpysku.
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Save & Exit

[laHHOE MeHI0 MO3BONSIET YCTaHOBUTL NapameTpbl BIOS no ymonyaHnuio unm
3arpy3utb B BIOS 3aBoAckve 3HaYeHNS MO YMOHYaHWIO U BbITY U3 HACTpoOMKne
BIOS c coxpaHeHneMm nnm 6e3 CoxpaHeHUs1 U3MEHEHUIA.

Pasron

Antio Setup Utility ht (C) 2011 American Wegatrends, Inc

[Auto]

General Help
i D

optil

Current CPU / DRAM Frequency
[laHHble anemeHTbI OTOBpaXaloT TaKTOBYIO HacToTy npoLieccopa i GbicTpoaeiic-
TBUE NamsiTU. DTO 3HAYEHUNE HeSb3s USMEHSITh.

Adjust CPU Ratio

[aHHbIi napameTp onpeaensieT MHOXUTENb, UCMOMNb3YeMblil ANS onpeaeneHns
TaKTOBOW YacTOThl MPOLECCOPa MO OTHOLLEHUIO K BHELLIHEW TakTOBO YacToTe
VI TaKTOBOW 4acToTe cMcTeMHol nnatbl. OHO AOCTYNEH TOMBKO NpY HaNUunun
noaAepXKKN NMPOLIECCOPOM 3TOW (PYHKLMN.

Adjusted CPU Frequency
OTOT NYHKT NokasbiBaeT TekyLuyto YactoTy LiM. 1o 3HaueHne Henb3si U3MeHsITb.

Internal PLL Overvoltage
[aHHbIii napameTp Ucnonb3ayeTcst AN perynuposku Hanpsbkenns GAMY (PLL).

EIST

TexHonorua Enhanced Intel SpeedStep nossonseT ycraHoBUTbL ypoBeHb
NpON3BOAUTENBHOCTM MUKPOMPOLIECCOPa NPU 3NeKTponuTaHun ot 6aTtapeit unm
OT ceTU. STOT NYHKT NOSIBNAETCA NpW YCTAHOBKE NpoLieccopa, KOTopeblii noaae-
pxuBaeT TexHonoruto SpeedStep.

Intel Turbo Boost

OTOT NyHKT oToGpaxaeTcs npu yctaHoske LIM ¢ nogaepxkoii TexHonorum Intel
Turbo Boost. 3TOT NyHKT 1CMONb3yeTCst Arst BKITKOYEHUS/BLIKITIOHEHNS! TEXHO-
noruu Intel Turbo Boost. OHa nNo3BonseT AMHaMUYECKN PErYNUPOBaTh YacToTy
npoLeccopa npu BbICOKUX NOTPEGHOCTAX NPUINOXKEHUI B BbIYUCTIUTENBHON
MOLLHOCTU U Hanuuun TDP. Kpome Toro, ata TexHonorus obecneynsaeTt MacLu-
TabupyemocTb aHepronotpebnenus (Dynamically scale up, Speed-Step Down).
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OC Genie Function
OTOT NapameTp UCNOoNb3yeTcs AN BKIYEHNS/BbIKMoYeHns dyHkyun OC
Genie.

DRAM Reference Clock

OTOT aNeMeHT CRYXUT Ans yKasaHWsi 9TarOHHOM YacTOTbl CUHXPOHU3aLUK
DRAM gans LMN. O6paTute BHUMaHME , YTO BO3MOXHOCTb YCMELLIHOTO pasroHa He
rapaHTUpyeTcs.

DRAM Frequency
[aHHbIli napameTp ynpaenseT 4acToToi namaTu, obecneyvsas paboTy namaTn
B PasfNYHbIX YaCTOTHBIX KOMBUHALMSX.

Adjusted DRAM Frequency
OTOT NyHKT nokasbiBaeT TekyLyto Yactoty DRAM. 310 3HayeHune Henbas
M3MEHSITh.

DRAM Timing Mode

3TOT NyHKT onpepensieT, 6yayT nu BpemMeHHble napameTpbl DRAM koHTponvpo-
BaTbCs AaHHbIMU 13 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM Ha moayne DRAM.
Mpu BeIGOpE pexuma [ABTO] BkntoyaeTcs cuHxponnsaums DRAM, a B nogmeHto
“Advanced DRAM Configuration” BIOS yctaHaBnuBaeT napameTpbl Ha OCHOBE
xapaktepuctuk SPD. MNpu Bbi6ope 3HaueHns [Manual] aToT anemeHT noasonset
BPY4HYt0 HacTpamBaTb cuHxpoHusauyunio DRAM v cnepyowme «Advanced DRAM
Configuration (PacLupeHHble napameTpbl kKoHdurypauun DRAM)», nocTynHble
B 9TOM MNOAMEHIO.

Advanced DRAM Configuration
HaxmuTe <Enter> ans Bxoaa B NoAMeEHL0. B 3ToM NoAMEHI0 MOXHO HacTpamBaTh
cuHxpoHusauuo advanced DRAM.

Command Rate
[aHHas HacTpoiika onpeaensieT CkopocTh BbinonHeHns komana DRAM.

tCL

OTOT NYHKT KOHTponupyeT Bpems 3aaepxkn CAS, koTopoe onpeaenset
nepuop (B TakTax) Mexay nonyyeHnem namstoto SDRAM KomaHab! YTeHUs 1
Hayarnom ee BbINONHEHWS.

tRCD

Mpw pereHepauunn 3apsaa DRAM cTpoku 1 cTonbubl aapecyloTcst pasaernbHo.
OTOT NYHKT No3BONseT onpeaenuTb Bpems nepexoga oT RAS (cTpob agpeca
ctpoku) kK CAS (cTpob agpeca ctonbua). Yem MeHblLe TakToB, TeM GbicTpee
paboTaeT namsaTe DRAM.

tRP

dTtot MYHKT KOHTPONMPYEeT KONUYeCTBO TaKTOB, NpefocTaBndemMblxX Ana
npeasapsina Row Address Strobe (RAS). Ecnu BblaensieTcst HegoctaTouHoe
Bpems Ans 3anonHexnus 3YIMB nepea o6HoBneHnem DRAM, o6HoBneHve
MOXET Ooka3aTbCsi HenosNHbIM 1 DRAM He CMOXeT COXpaHUTb AaHHble. IToT
NYHKT NPUMEHNM, KOrAa B CUCTEME YCTaHOBNEHa CUHXPOHHasA namate DRAM.

tRAS

OTOT NYHKT onpeaensieT Bpemsi, kotopoe RAS 3aTpauvBaeT Ha YTeHue U
3anunck B S4EKy NamsiTy.

tRFC

QTOT NyHKT onpenensieT Bpemsi, kotopoe RFC 3aTpaunBaeT Ha YTeHue 1 3a-
NUCb B s4eiiKy NamsTu.
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tWR

MuHumaneHas BpemMeHHas 3a4epKKka And BbINOSIHEHUA onepauun 3anvucu ne-
pen KOMaH[J,OIZ npensapsaga. Mo3sonset ycunnnTtenam CHMTbiBaHUA 3anucaTtb
AaHHbIe B AYENKN NamMATU.

tWTR

MuHumansHas BpeMeHHas 3alepXxKka Mmexzay 3aBepLUueHnemM KomaHabl 3anncum
M Ha4yanom KOMaHAbl CHYUTbIBAHUA CTOJ'IGLI,a. Mo3BonsaeT cucteme BBOAA/BLIBO-
Aa CGpOCVITb HanpshKeHnsa Ha ycunutenax cYMTbiBaHUA.

tRRD
MapameTp onpeaensieT 3agepxKky Nepexofa oT akTUBHOMO-K-akTUBHOMY
COCTOSIHWIO AN pa3HbIX GaHKOB.

tRTP
BpemeHHoI1 HTepBan Mexay komaHaamu YTeHns 1 npeasapsaa.

tFAW
[aHHbIVi napameTp UCMonb3yeTcs AN HAaCTPOWKN CMHXPOHU3aLumn tFAW
(3apeprkKka akTUBaLMW YETbIPEX OKOH).

twCL
[aHHblii napameTp ucrnonb3yetcs Ans cuHxpoHusauum tWCL (3agepxka
curHana sanucu CAS).

tCKE
OTOT NyHKT UcnonbayeTcst Ans ycTaHoBkW TanmMuHra tCKE.

tRTL
OTOT NyHKT Ucnonb3yeTcst ANs ycTaHOBKW TanimuHra tRTL.

Advanced Channel 1/ 2 Timing Confifi guration
Haxmute <Enter> ans Bxoga B noameHto. [Ins KaXaoro kaHana yctaHoBuThb
AONONMHUTENBHYK CUHXPOHM3aUUO NamMAaTn.

Memory Fast Boot
[aHHbivi napameTp BKMoYaeT/oTKNoYaeT (yHKLUMIO BbICTPOI 3arpy3kv namMsaTn
Memory Fast Boot.

GT OverClocking
[laHHbIii napaMeTp NOo3BOMsIeT BKIOUUTL/BLIKITIOUNTE (PYHKLMIO pa3roHa UHTer-
pUpoBaHHOW rpadouku.

GT Ratio

[aHHblii napameTp ynpaensieT ObICTPOAENCTBMEM UHTErPUPOBAHHOI rpacnku,
obecneunBasi paboTy NHTErpUPOBaHHO rpadvkn B Pa3NINYHBLIX CKOPOCTHbIX
KOMOMHaLWsIX.

Adjusted GT Frequency
ﬂaHHblﬁ napameTp nokasbiBaeT CKOPPEKTUPOBAHHYIO YacToTy MHTerpMpOBaHHOIﬁ
rpad)IAKIA. 3OT0 3HaYeHNe Henb3si USMEHSATb.

Spread Spectrum

Tak Kak TaKTOBbIVi FeHepaTop CUCTEMHON NnaThl UMMYNbCHBIX, TO ero pabota
BbI3bIBAET AMEKTPOMarHuTHble nomexu. PyHkumst Spread Spectrum cHpkaeT aTn
rnomexu, co3gaBas CriaxeHHble MMMYIbChI.

ABHMMAHMEI

* Ecrm npobnemsl ¢ nomexamu OTCYTCTBYIOT, OCTaBbTe 3HayeHune [Bbikin.] ans
TyyLen ctTabunbHOCTH 1 npon3soauTensHocTi. OgHaKko, ecriv BO3HUKaT
B/IeKTPOMarHNTHbIE MOMexU, BKIIYuTe napameTp Spread Spectrum ans ux
YMEHbLUIEHUSI.

91



Yem bornbLue 3HavyeHne Spread Spectrum, Tem Hiwke 6yaeT ypoBEHb SMEKT-
POMarHUTHbIX NMOMEX, HO cucTema cTtaHeT MeHee CcTabubHO. ,a]'lﬂ Bbl50pa
nopaxoasLero 3HavyeHus Spread Spectrum cBepbTECH CO 3HaAYEHNSIMU YPOBHEN
SIIEKTPOMAarHUTHbIX MOMeX, yCTaHOB/IeHHbIX 3aKOHO4aTeslbCTBOM.

He 3abyabTe 3anpeTuTs ncnons3oBaHue ¢yHkyum Spread Spectrum, ecnv
Bbl «pasroHsieTe» rnpon3BognTesibHOCTb cucTemHow nnatbl. 10 HEOEXOAVIMO,
TaK Kak Jaxe HeborbLLoVi Apebesr curHanoB TaKTOBOro reHepaTopa MOXeT
MPUBECTY K OTKA3Y «Pa3orHaHHOro» MpoLeccopa.

DRAM Voltage
ﬂaHHbIVI napameTp UCNonb3yeTca ANA perynupoBaHns Hanps>KeHUa namaTu.

OC Retry Count

B criyyae c6osi Npu BbINONMHEHUM pa3roHa yCTaHOBKa AMNs [aHHOro napameTpa
3Ha4eHwii [1,3] no3sonsieT TPWXKAbB! BbINONHUTL Nepesarpysky CUCTEMbI C TOW Xe
KOHcbUrypauueii pasrora. ECnm pasroH He yaaeTcs kaxablii pas, cuctema BoccTa-
HaBNMBaeT napameTpbl Mo YMONYaHUIo.

CPU Features
Haxmute <Enter> Ana BXoda B NOAMEHIO. B atom NOAMEHIO MOXXHO HacTpanBaTtb
napameTpbl npoueccopa.

Save & Exit

up Utility - Copyright (C) 2011 Americ

Discard Changes and Exit
[aHHas onuus ucnonbayeTcst ANs BbIXOAA U3 MeHI0 HacTpoiikn 6e3 coxpaHeHus
VN3MEHeHUIA.

Save Changes and Reboot
ﬂEHHaﬂ onyMa ucnonb3yeTca ANA COXpaHeHusa VN3MEHEHUI 1 nepesarpysku cuc-
TeMbl.

Save Changes
[aHHas onuusa ncnonbayeTtcst AnNst COXPaHEHWA U3MEHEHUIA.

Discard Changes
[laHHasi onuyyst NCMONb3yeTcst ANsi OTMEHbI BCEX U3MEHEHWIA.

Restore Defaults
[laHHas onuus npegHasHayeHa AN 3arpy3ku ONTUMU3MPOBAHHBIX 3HAYeHUin No
YMOMNuaHuio, 3aaHHbIX nponssoauTenem BIOS.

== Boot Override ==
B #aHHOM MeHK OTOGpaxatoTcsi YCTaHOBMEHHbIE 3anoOMUHAKLME YCTPOIACTBA,
BbIGEpUTE OHO U3 HUX B KAYECTBE 3arpy304HOro YCTPOMCTBA.
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f&] 4 Hp 32
fn

BGHEME T H61I-E35 V2/W8 K3 (MS-7677 v2.x) Mini-ITX E4R, XERGIR
ETF Intel® H61 (B3) /S AR REMAEMIRITHI. HIES Intel® LGA1155 &b
AR XERFRHET S, TUCHKREFEBERER,

wR

Top: mojuse or

@3 (@9
JUSB1 JUSB2

SATA1 SATA3
SATA2 SATA4

Top: VGA Port D
Bottom|{ DVI-D Port
EELTEREE
JTPM1

e [EEEED
BEEN

@ JBAT1
JPWR2

DIMM1
DIMM2

Top: LAN Jack
Bottom:

USB ports

CPUFAN1

PCI_E1

D1
T T DT T T T T T TToTs) i
B e
L T T T S
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A

REEZRE
n X LGA1155 #HEME=1X Intel® Core™ i7 / Core™ i5/ Core™ i3 / Pen-
tium® / Celeron® £- 2285

BHE
= Intel® H61 (B3) &
HEFERRE

= 2 % DIMM 3# DDR3-1333/1600/1800*/2000%/2200*/2400* (OC, &R 22 4
KCPU) B &k 16GB

n RRERBEHRR

4%

= &3 Realtek® 8111E X # LAN 10/ 100/ 1000

M

= [ Realtek® ALC887 ‘S HEE
= %8 FEFMME

= RA Azalia 1.0 58

SATA
= &3 Intel® H61 (B3) X5 4 4 SATA 3Gb/s it 0

#0
= SEER
- 1A PS/2 BAr/ &R0
- 1/NVGA#O*
- 14 DVI-D #A*
- 1N HDMI % 0O*
- 1 ¥4 S/PDIF-out #0
- 1/NLAN$EO
- 44NUSB20##0A
- 3N RENTMEO
*(VGA, DVI # HDMI i O THEEERE R EET. )
H(RTHE S-FEER , BELMNEN\FELAMGBEERA E. )
= AREED
- 2/4NUSB20 0
- 1A BTEEARESEA
- 1ANTPM QD

Eigi |

m 1N PCle 3.0 x16 &

HI M

= Mini-ITX (17.0 4% X 17.0 %)
=i

n AANEER
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ETH# CPUMBHES  BER

http://www.msi.com/service/cpu-support/

ETRESRARBERNBES , HER

http://www.msi.com/service/test-report/

MREFEMIEYS  ABREMHSE , EUNBRZT RO RREFAE
8, LR : http://www.msi.com/index.php
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REER

EEEREGTATEA:
'/ VGA iR
= LAN

@C:j@
C\HHH=Jo

USB %A DVI-D #%H

P

* R TE 8 FEEM , F 7 HE 8 FELTMAIBERE o
* DVI, HDMI & VGA i O R THEIEEKE FLFEEE T

BHRE

AETRETCPUNAFERERA , ARER LMWK IRE, HBHTREN,
HNODLETAS  HERBETIRERFRE,

LGA1155 CPU MR B R &=

HAERECPUN , BSLBINEBERANCPUR BT ANEMRA . MREHN
CPUREH#HRE , BEHEERR , AEFNZIEZERE.

LGA 1155 CPU féiift
LGA 1155 CPU KR , A —LHARIAKTE CPU RE , BEEFNERA,

HIFR HIFR

HEBN=AETRAPIN




MS-7677

HRFEUT SREBZIECPUNMKAR.
1. FRTH , ARSI FNLE,

2. HRPIHELBMFBRALEN , KEASL
BRI RE , TEMBRIMEM CPU HAESIH.

3. MCPUXNFCPUREE, AFEMRCPUESL
%, NEEEMEETER, CPURFRES
CPUREEI X1 5T,

4. BLEHESE  BREME.

5. FARECPURBEWMNMBEEEESD , RTH
7 R B B9 8 F B E AT

6. KRR EEN BAE (RBAR) ECPUK
RE. XFHBTHER. FHIECPUTH.

7. REERLMCPURBED.

8. FHABHBEEEIRL K NBHELXBEXNFEED
A, FEHTERIZN ST ER MO,

9. BRABETER , BEMMMTH R EN
B, STESMAOBREEERLES , FRE—
MNEEHEE .

10. REER , BINMTHDEEL TR E.

11. &G , MCPUR B BR&EAER LWCPURE
BiREA.

AN se

* EMER CPU 1B 514

*BUNEREREHEHCPUR R E R B8 MM+
CPUL,

* RECPUMAZRE , BIEENRF ZEBZHECPUR
HE, LUBRHEZR.

* RFCPUNBZE AL , BSECPUNE SREH XA,
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iR,

YRRERN , BELXFENREEENTRE, WRNESHTE—N/OSF
HiR, BERRERDREFTENI/OBMER, TEEFEMBRL , LEHRFR
WO FENBEL, AEIREZFRWEEREF ARNERENRLERFE
o ERMENBLAMBEE TNT , ESZELESRANBEAKHHF .

MUY HTHEON

SANZ 88 CHEY LI EE 2T O 80/190

Aﬁ-‘i

¥ RFR) R — PR E L LU R BRI TR
* N 7B ER , B AR ERELSHEZ EIGE | B T X EREERL

o

Y EB, RECAZEAKAZRANEER , BURALKZEA M TEEEAK
FRE
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RENFEE
1. HFRERITFAANGER  BAFEEREAGRET. AEED LA -FEE
FORED  CRAFNEUERS L EDFEES.

2. BRNEFEEARDMMARFEES  HATRARRAEBNLER , NFRE
L BRI B B KA T E R — 75

3. FHRENFRARTHANFHEARTRHE.

A ZE

* N THBRREBEN, ENEERNT —EBEARXERZEN R FER,

Y ETEARE , BRI ZEREZREFRE . F-RRAFER, REEF. NE
SEHZAT , EABREF.
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JPWR1: ATX 24-Pin ®if#E0

Be3E O RBEEATX 24-PinsiRIBEE R, 1ESATX 24-Pin S IREE 25 MRE T, 8K
BERFSEONFTHEESRREABEEEA ., NRERRE  BRL LA™K
FREERMERED,

JPWR2: ATX 4-Pin EBiF$0
I 12V BREORT A CPU #ed,

Aﬁl

BUBTEH O BRI EENATXE R R R R EETTo

SATA1~4: SATA 0
TEARBENBRTATAREIRA, SMEOTWLUEE - P RITATARE, BT
ATA R & SFEER (HDD) , EIA#E#(SSD), M¥ & (CD/ DVD/ Blu-Ray).

N
Aﬁl

Y BYFETATARBLIITHIOE. BN , £ EF Jaea HIAMEE K,
* SATA LB BRI D , Al , B T 1 & ZHBWE SR FHEOREER

o
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CPUFAN1, SYSFAN1: REsiR#ED

RERREOXF+H2VHOREBARNE. NRENENREERREBHEET
R, BRRER —MERIR T R RE B R 75 A A CPUR B2 512
B, WILEERMENRENE , ~EXGRBURERERIERE , AL
EEEEIBRRL. RERFUTUABEBANFATANREXNEEA L,

CPUFAN1 SYSFAN1

JFP1: B EE#RED

FRBHETFHANBERMBFFX |, BRITHEEED. JFP12MIntel®q] B
110 BEEMEREN,
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EUSB/AEI R &MiRit. Hlm0 USB HDD , 484 , MP3 #&

=]

MHENEE—NTPM (Trusted Platform Module)fisk, ESETPME ST A F M

UREBEZBTHAE.

WEOTSUERBERET M. ©HSIntel® 5 BERIOEZITFM,

JAUD1 : BB ERFMED
JUSB1, JUSB2: USB 2.0 § B #0
WEOTRERE

HEE, TN, BHIEERS,
JTPM1: TPM #3kEDO
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JBAT1: & CMOS B4k

FREEHF -1 CMOS RAM , ERRENRER BHIEBET — KA BH Btk 4L
¥, B CMOS RAM , REEZRB N A NE 5| SHABRERS. MBLE
BRARAMBHIE , HIRE K UEREIE.

REHE ERBE

A EE

MRGXART | A LBT FHEREH BB CMOS RAM, 25 , #THF R4, #sE
HEREFFYETER CMOS RAM &I E 4R E 5 147,

PCle ###
It PCle X F/E PCle REMT B+.

PCle 3.0 x16 1f1#
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BIOS RiE

HENMBE , RAFATFHPOST(NBER) SR, YRELEALUTELN,
1% <DEL> R # AR ERF.

Press DEL to enter Setup Menu

MRWESHEEMERNERMBELRT , MAENEEHE ASetup , HEXNEBFN
ERNAE LRESETREF B BN RS, BB A LREZTF<Ctrl> , <Alt>F<De-
lete> R EBHRHEHRL.

REeg

io Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc

Sustem Date o1

General Help
ptimized Defaults
Click: Exit

Main Menu
EARREREHREEARE , fimetE , BHS,

Advanced
8 A 32 3 R 1R B BIOSH5 Bl 3R A4S M AL T

Overclocking
{62 F L 3% % 3R $8 E DRAMES 7 MICPU %1

M-Flash
FEAL R A UNFHEBIRIRERRIFBIOS (XX FATFAT32 XE ) .

Security
EALRERURBEEERAMASEB,
Boot
ERALEERERRENBDIRF.

Save & Exit
e3R8 AVFIRINEBIOSBIAMER T BikE, ARFEARTREFERFRE.
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Adjust CPU Ratio [Auto]

Current CPU / DRAM Frequency
HIARERHA CPU MAFEEME, Rik,

Adjust CPU Ratio
BT A SRR R B AL HE AR e TR Y TR, AL AR A P IRR S MM AR B R
REX. WRRIEALERZFILENTA,

Adjusted CPU Frequency
WIS REAEMN CPU X, Rk,

Internal PLL Overvoltage
ST SRR PLL BBk,

EIST
BHE Intel SpeedStep HAR AVFRIREMMERE BN AC TR BIR T HIMERE
K, WIMRIEZRER CPU X ¥ speedstep HARMIER T F HHl.

Intel Turbo Boost

LRRET —NEH Intel Turbo Boost HARMALERET , ZIETTA T, ik
B F T/ Intel Turbo Boost Bk, HYRARFEEESMNMAENMBERKRE
BiE  ZERARTUNEMDIH AR BELBEONE, CETUERBERS
RO B (BSTR, BE) .
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OC Genie Function
TR SRATFF/ KBS AE

DRAM Reference Clock
WIRA AR CPU BN FE AR, EEERNTERIEEM .

DRAM Frequency
HREBREAFRERO LR, EEAFETRNAEREAETIET.

Adjusted DRAM Frequency
WIS RAREHNNERE, Rk,

DRAM Timing Mode

BEEAFNFREWAFELR SPD (Serial Presence Detect) EEPROMIZHl, &
& [Auto] FF /R RAZEI LT , BIOS 4RHE1E SPD B BIRE FEH” Advance
DRAM Configuration”F 3£ #1%EM, %4% [Link] 3k [Unlink] A ¥FAFEREREZNF
FMF 2R E T FIHEx “Advance DRAM Configuration” F3X#,

Advanced DRAM Configuration
R<Enter>HAFHE, EXEFRERTURESRANENF.

Command Rate
TR E DRAM S HiRE,

tCL
HBURBIFTAIULES ( CAS ) R , ERE SDRAM EWIREUETE , Tkt
TIRIAETAER A (RS AN ) -

tRCD
EDRAMEERY , JIME (I ER D FFLEE . LLIIRE S 474k (RAS) BT firuk
(CAS)MIfE 5 Z MM HERIT[E. RYFEEA | DRAM KRBT,

tRP

IR H BN (RAS)A K BN F, BEXBBATE , LFIIuE DRAM E#H
ZHAZRE , EHMAEATRS , MA DRAM AHERA AR BTMEATR
FRERSHBRENERAEF,

tRAS
HIRERET RAS BIRHEIEANFA R .

tRFC
HIRERET RFC BIRIEIEANEFA R .
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tWR
BE—RERENT - AFHEMARREZAN SO AEER , AFR—-ELR
mEZOBIE.

tWTR

BERERERENT —RFRFTREZ BN R/ NEERB, LFIOERS
DI ABREBI L

tRRD

I E TR W3R active-to-active FIEER

tRTP
TS R RS 5 R T8 R 2 1B Y B e A R

tFAW
WA E tFAW (four activate window delay) B o

twCL
WA SRIZE tWCL (Write CAS Latency) &1 F o

tCKE
LI A SRR B tCKE B

tRTL
BB RIZE RTL B o

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
& <Enter> # A FEE, HERTUNBSNBERESRAFNF.

Memory Fast Boot
WA RITRIRANFRER .

GT OverClocking
BT SRATIF/ XA E B,

GT Ratio
PR BERAREEFOLR  NAIERRE FREETRNAERAS TET.

Adjusted GT Frequency
W ARBERRE FHORE, Rk,

Spread Spectrum

HEREWNHRFRERIEN , BOPEIRME (R ) KFEEMI ( BET
) o MESTEIREIDEER ABRRBOR R E BRI W BB T | PRBORIRE
RIFLTF BN FBH ML,

A ZE

* MBLREEMEMIE EREE | BERZRERIENREMERMELE , BREN
[Disabled]. 1872 , 2IREHEMIFT FHEA91E , iELEEFESpread Spectrum(#E)HY
&, LsLEMI,

* Spread Spectrum (%)) BEHE , EMIAE Y , REHIEE M th #6 B HI FE1E
ZHSpread Spectrum ($i/R) RE—NREEHE , FSELMBIEMIAE,

107



* L ESTAT, i Spread Spectrum ($U/E) , B EIE— TNMR#PIEEEB 5
K| AR HEFERIRE WD) | XS BALEITHILL FEZZ BT

DRAM Voltage

HHARBEANFEE,

OC Retry Count

HHBIMAME | REH [1,3] FEATRERBHARNEMEER 1/3 R, MR

BIEMAN , REFRERIAE,

CPU Features

E<Enter>@#t A FRE, BILUEUNFRETIFE CPU BEH,

BRi7 &BH

Discard Changes and Exit
A TR A F A BB R HIRE.

Save Changes and Reboot
fERLETRREERHERRE.

Save Changes
A LI TR R E o

Discard Changes
182 F RLIE TR UFF PR E o

Restore Defaults
£ A IE TR IN#BIOS] B BRINE L E

=5|§ER =
ERENFHRBFEAEUTES | RALUERRP—MENBH R
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FERPx
A

BB E H61I-E35 V2/W8 RFI (MS-7677 v2.X) Mini-ITX iR, A<RKHIEH#
RIS Intel® H61 (B3) & A4 , UERBMHMRMMAL. ARFIRARH Intel®
LGA1155 RBRER  RELSRAEREXNR LRBHTABRER.

THREER

Top: mojuse or

@3 (@9
JUSB1 JUSB2

SATA1 SATA3
SATA2 SATA4

Top: VGA Port D
Bottom|{ DVI-D Port
EELTEREE
JTPM1

e [EEEED
BEEN

@ JBAT1
JPWR2

DIMM1
DIMM2

Top: LAN Jack
Bottom:

USB ports

CPUFAN1

PCI_E1

JAUD1
T T DT T T T T T TToTs) i
B e
L T T T S
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B

XEREE
= H®LGA1155 BEE =1 Intel® Core™ i7 / Core™ i5/ Core™ i3 / Pentium®
/ Celeron® R85

A
= Intel® H61 (B3) & & #8

i

= 2 {%& DDR3-1333/1600/1800%/2000*/2200%/2400* (OC , BB 22 K RE
#7) XEESHS 16GB

n REEEEHRS

LAN

= [ Realtek® 8111E 3% LAN 10/100/1000 1R Z A #8%&

M

= [ Realtek® ALC887 B EE
= RES BEME

= B Azalia 1.0 IEHEE

SATA

= 4 {8 SATA 3Gb/s E#iE , B Intel® H61 (B3) X &
E:3

LI

118 PS/2 BE/ RBERE

118 VGA iEigig*

1 {8 DVI-D i jzig*

1 {8 HDMI & fi*

1 {EX# S/PDIF EiiE

1 BB

4 {8 USB 2.0 EfzE

3 EE RiEE

(AE MRS IR £ VGA, DVI-D & HDOMI E B E R4 AR B EES

/)
- (BRETI 8 BETY , £7 RE 8 BEAHMNERE L)
= REHEE
- 2{BUSB 2.0 #E
- 1 EERER
- 1 {8 TPM iR

Eigi |
m 1 {8 PCle 3.0 x16 #&#&

R+~
= Mini-ITX (17.0 cm X 17.0 cm)

&
m 4 fEEMIL
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MEFZEN CPUMBRMAL , FEMENRKME

http://www.msi.com/service/cpu-support/

MFEESHAREBRTHNAL  FERENHBY

http://www.msi.com/service/test-report/

MAT R R ERTER  BEATHEREREBES .
http://tw.msi.com
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iR

EHRRNEARIBE TSR

BE/ #R

VGA E#HE
S

&0
S/PDIF-Out
O(HHE-)o ’E‘

L
USBE###E  DVI-DEi#EE HDMI EiEs usB

A EEER

* BIET S BEEM , £ 7 RE 8 BERMNHE S,
* DVI-D . HDMI F] VGA B #E12{£ 5552 0 1218 (B R 25 15 P 1€ /F o

WRRE

R LGA1155 iEH CPU RBBER

EREPRBEREN , FEILSTREMEM —BRREAR , UBRBRAIERFR
HBE, BTSSR, ERREPREEREHREAT, BRNREGEFR
REEIREFHWIRTIE,

LGA 1155 4% CPU fiift
LGA 1155 CPU RIEH 2 BHERR 1 REG=AER , B EEREZ#IRE
ERAEERIBK CPU, ER=AZRAMN 1 L&,

B Eagb

HOZAREAR PNl BREHF
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BTSSR, EfRE CPU B CPU HBAS.

1. BRERAREERNNTE,

2. RENRNER , IEEFIERVE. F2BE
CPU #HEESH .

3. #§ CPU 7% CPU i, LAFigHlig CPU KA
B, BE BT T8N, CPU HRRERE
CPU 25,

4. BLESE K RTEBREER.

5. WECPURBEREFEREL, BHUKTE
B,

6. £ CPU LAH92K—EENBAE (AL
HBH) BB CPU B#.

7. REEHREN CPU AFER,

8. MEAERMLEMR , BEARERKEARER
FHEB, FEHEE IR ER T,

9. MEMAEARMETERE , BKE 4 BFEETEE
ERRAR. BEREXSRIEERE,

10. BREEHRBRFEHLEEEH.

1. J##§ CPU BRBHRIZRI T MR £#Y CPU AR

A EEEHR

* FEUHGHE CPU S,

* R CPU M# 5 B8 CPU B R#&BR#.

* RZ# CPU B, FBAERBERE CPU IHEL 18,
WA CPU X #5185 | K CPU BB ER 8#RK X 1.

*
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@7,

RETHRE , BAH LB ERBEEERBAN T BEER, ERRAMEER,
AU E MR DKM ERMAMEI S . ERTRRUA T FERR. KRB
SR AE AR E SRR, | M SUBSRPT VIR RE . AR EROSMZL N
TEMT. RAEZHE , FSRMENERFM.

K-

i ol E e E O/

1

WS O/ EEE L%

A REEEE

A R PR R AL E,

¥ EHIREBERMREBREEAG , 2L FT X BRI A AT L B EHIR
FR.

* BREIMREE | FEZTRIR L AERRIGEERN 2B E o
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Eﬁﬁﬁlﬁﬁ
MRieEEMANFEENA | RRCEREE. SCRRRAEEEAEE.
ERREARSAESRUE | REU— BN REDE,

2. MEEERARERAAEER. REBRNE  RANFEEDN L&Y
HHER,

3. FERECEREARTEEEY.

A EEEH

* BRFEEERS  BEACRTREENLEEEE  RAZETERF
BRI IE R

Y BEAREIBGR  BLETEBRER , BRETFHIEFZE BRAIRZ.

115



JPWR1 : ATX 24-Pin BiR#E5E

AFEEAREE ATX 24-pin BIRGLERR, EiE ATX 24-pin BRE , FRIEERE
BRANSOERBHENY K BEEREERZHBAZEER, BASHER
K5, BRERESNEEHRNERER,

JPWR2 : ATX 4-Pin B
12V BIFEER M CPU £,

A REEEE

R IEEIFT R ATX BIRHIER | UER MR EELE,

SATA1~4 : SATA 5
AEBERDIE SATANE , AJFE— A SATA £E, SATA XETFEEH
(HDD). EIAEFERE (SSD) LARK XB# (CD/ DVD/ Blu-Ray)o

A EFER

* BIEM SATA HHIRAEIR 90 B , U EHERFELER,
* SATA HAR BRI, SR EAG T R b B2 F AR AT B 22
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CPUFAN1, SYSFAN1 : BEEIRER

ERBREEXE +12V BRAR. EERRRNEERREEELRERSE A
EFERARERERREIZAR , TREMEMA CPU BBRHIIME. BAKFERARSE
REESEL, PHORERIETHENREAS  FEREITRMESR. XK
ERTEEE-REABEE.

CPUFAN1 SYSFAN1

JFP1 : EREER

A EEE T ERBIBI R LED fERE. JFP1 MREHE Intel® EARE A/ 8 HE
EREHRE,

17



REHHE

 E R
AEFEIERET R , BREFE Intel® EAREA/ 8

JAUD1

JUSB1, JUSB2 : USB 2.0 &7 #5H

TR EARER USB A , f

: USB TRk, BB, MP3 HERER. Eﬂnﬁﬁé\ HISRSHRESRE,

AEERBHE Intel® ERE A/ & HEE

n

HESHE TPM Z&FAERFM.

ZeElE. B%

=

JTPM1 : TPM #4855
A PETEIE TR E A AT
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JBAT1 : &R CMOS Bb#R

F#IREH— 8 CMOS RAM , RFIANZEEMRRERKHZE. CMOS RAM
ARRGES RN ADRBEXRK. ERBERIMVE , FBEAR
o

3
REER ERER

I\ susa

FRIRBIRARF | 754 BhARIG S % BN FLA R CMOS RAM, M E& BT FIBkAR. IR0
FEIBAIME T B CMOS RAM , KB EHIRZ IR,

PCle #fif#
PCle ##& %18 PCle NEMNERE .

PCle 3.0 x16 @&
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BIOS ®E

%  REME6E POST FIRERAR)ERF. ETHABHRELET L,
1% <DEL> @ , EARERR,

Press DEL to enter Setup Menu

(# DEL #3# AFRE)

ZHABELAREHNRE YL  MABLEEARER  BERKBE K BER
B , 2% RESET #, FAREKXT <Ctrl>, <Alt> & <Delete> BEFTH
.

EEER

tup Utility - Copyright (C) 2

Susten Date o1

Main Menu
ARBAMUEE, BHSELARRRE.

Advanced
fE AR B IR TR R R PR T IR I,

Overclocking
REBH R%E?Tﬁﬂ!ﬁﬁ& CPU Ih&ER%

M-Flash
fERANRERFHFHEE (FAT 5 FAT32 & =X) EH flash BIOS,

Security
FEERAUFREEERERERERE,

Boot
FEE RS ERBKEIRRT.

120



MS-7677

Save & Exit
ARG BIOS FARE S HBTARRREMA BIOS # , Bk BIOS RET R

Overclocking

Adjust CPU Ratio

Current CPU / DRAM Frequen
JELRER R B ATH CPU &aﬂﬁﬂﬁﬁo MR

Adjust CPU Ratio
RIRREREBREAL R, REFREZEARDEN CPU FTERR.

Adjusted CPU Frequency
AIEBRFEE CPU W3R, MHE.

Internal PLL Overvoltage
FIERHE PLL BE,

EIST
387 Intel SpeedStep # i (EIST) AREMREBRNREERR, FEEREX
& Intel SpeedStep Hiffi#) CPU F &R,

Intel Turbo Boost

AEEREXBARMORBRR SR | ARBBSRBMAAEMN. Intel Turbo
Boost HM AT MR RERALEREIEE TOP B , BEZRSIRAREEER, K
#iNE W 2B RBHEIRNAEE (BABRRF R Speed-Step TFE),
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OC Genie Function
18 A LABI & EARA OC Genie H#E,

DRAM Reference Clock
AIEIEE CPU ) DRAM BE Rk, FEBRMMERBBEAD®E.

DRAM Frequency
ARG RARN SRR ETRBEREE T AT,

Adjusted DRAM Frequency
AEBTHEACERAEAR, HH,

DRAM Timing Mode

AIERE R B HE DRAM 48 L # SPD (Serial Presence Detect) EEPROM
REE DRAM B F, 384 [Auto] BIRKGEEEE R F LUK LA “Advanced DRAM
Configuration” Fi2E H SPD :%E L& BIOS ##l, 12 [Manual] AT FE)FRE L
THAERE,

Advanced DRAM Configuration
T <Enter> @LUEA FIRE, BARXFIRERRE LTI FIEE,

Command Rate
ZRE&E % DRAM command rateo

tCL
AIFIEBITALALE (CAS) IR |, tHR 2R SDRAM BEBREUET# | BimE
ITREIETA DR (ABFARET).

tRCD
EDRAMEM B , DIAIMMAI4E R ) BRI . AIREE S (RAS) T sk
(CAS) ZBmiBEISR. RAREMD , RIREI KT,

tRP

ARSI 4 (RAS) A BRI ESAR. & RRBENEGR , R ECEEE
oA BERE  ENMUHETTS , BRRETRRAEN. FEEEARRK
BRERS DEERTIGCRERN.

tRAS
AIRIEE RAS ARIMEI B AL RBATRRA.

tRFC
AIEERE RFC BB REIS AR REAERE,
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tWR
FERRABHERIAXBESHRENREME, FREBBRBAR
(sense amplifier) B & ¥,

tWTR
AERBAERERIERBESHBENREHIE. FEEBRBRAR
(sense amplifier) 1 & %t

tWTR
AEERARRIE RIS RS CREENRERME, BEARERLE
BRERAR  BRRRDES.

tRRD
AERETRRZIEE DB 2™ (active-to-active) HIIEEEFAR.

tRTP
AIEREHN AR B AR,

tFAW
ZRIFERTE tFAW (four activate window delay) B§FF o

tWCL
ARIEERE tWCL (Write CAS Latency) Ko

tCKE
ARIEERE tCKE B /¥,

tRTL
ARIERRE RTL BT o

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
R <Enter> @LUEA TIRE, BEEAESEBEREERTRERST,

Memory Fast Boot
AIEB R MR RE RS IR,

GT OverClocking
ZFIEEﬁé.’ESZBEFﬂWEIRJEEﬁﬁ%EO

GT Ratio
FIEESREE R ERAR AL R ERRERES THT.

Adjusted GT Frequency
AIEBRHERNWEFEER, HER,

Spread Spectrum
FHRWEREERFERISAR  RENVBAERK , 5 ETHKTE
(EMI), BIRTNEE , A& FHARE R EMI BRI,

A EEER

¥ EMEEHK T (EMI) B8R | 7ERABEIF [Disabled] , BUEBH R M BEM
RMEE. 1BEBHFE EM 58 | FZEERD EROKNBE,
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* REWBESA , THLBRZEUR , BEHRHRETEE, SARFEEY
B, BEAEHHE.

Y WFEITER , B UASATIBERIR | B EMER LMY BIR | 192 LU 5| B
BERIEIR | TR T A EE RS WHE

DRAM Voltage

AR ELRBER,

OC Retry Count
BIERBEBMAERA [1, 3], BERENERABBEZEERME 1 R 3R, ERES
RBRY , ARKEEERFERE,

CPU Features
T <Enter> & , BIA[#EA FiRE, BAAXFRERE CPU AL,

Save & Exit

Discard Changes and Exit
AEAURRIERERMARERE,

Save Changes and Reboot
AIEFURTFRERERE,

Save Options
AEFAURTEE,

Discard Changes
AEAURRMERE,

Restore Defaults

AEMALTHRE BIOS BMEFTIRERENERE.

== Boot Override ==

ERENBELBSHRERNRES  SUREPRERABEE,
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HZA<F&

BFUBHIC

C DEFHB1I-E35 V2/W8 2 1) —X (MS-7677 v2.x) Mini-ITXY #'—R— K& $
BUEFWEEE, BCHYNFESTETVERT, Thsn>U—XEintel® H61
B)F Y7y NEHEBL . Intel® LGA11557' Ot Y HICHIBL NS /NT #—
RVAFARONY TV A1—2 3V EBETRENTEFRT,

LA477h

Top: mojuse or

JPWR1

SATA1 SATA3
SATA2 SATA4

e [EEEED

Top: VGA Port D
Bottom|{ DVI-D Port
EELTEREE
JTPM1

@ JBAT1
JPWR2

DIMM1
DIMM2

Top: LAN Jack I+
Bottom:
USB ports

B PCI_E1

CPUFAN1

SYSFAN1

T
>
c

D1
T T DT T T T T T TToTs) i
B e
L T T T S
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IY—R—ROHHE

MB7Oey ¥

= LGA 1155 3t M Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Cel-
eron®7 Ot v ¥

FYTEY b

= Intel® H61 (B3)F ¥ 7 &Y h

KBXEY

= DDR3-DIMMAOY R2ZA##, DDR3-1333/1600/1800*/2000%/2200*/2400*
(OC. 22nm CPUICHS) &2 HR— N, B A16GBIEE AL

B FAFLFYORILXEVT VAWK

E R e

® Realtek® 8111E LAN 10/ 100/ 1000% # 7R — k

F=FAF

= Realtek® ALC887

B 8F ¥ URINA—TF 1 F (EERAMEETE)

= Azalia 1.0%#L

SATA
= Intel® H61 (B3)IC & % SATA 3Gb/s7R— NAEEH

xRV 8—
= /O/N%I)L
- PSRYIAIF—R—REA—K x1
- VGAR—K x1*
- DVI-DIR—h x1*
- HDMIZR— K x1*
- KES/PDIFEHAR—K x1
- LANZ v v x1
- USB2.0K—h x4
- F=TAFT VD X3
“(VGA. DVIEHDMIR—KNBGEALETZ 71 v VAT OEY YDA
FELTVWET )
HEF Y URIINEFROLDHIC, 7ERESEROF YA TTIONN
NZILASHALTLEEV, )
s FUR—ROARIE—
- USB20d%7&—x2
- 7O MNRILA—FTAADAZRI Z— x1
- TPMORY&— x1
Z20v b
= PCle 3.0 x16 A0 Y k x1
RR:
= Mini-ITX (17.0 cm X 17.0 cm)
AR

= 4R
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BH OCPUR ISR IE FTRRWebt 4 R EZSBLIZE L,

http://www.msi.com/service/cpu-support/

BHOXEVED 1 —-)LBRRICOVWTIE TEEWebH A b
ECBRBIEEV,

http://www.msi.com/service/test-report/

HRIODVTHLWVWEREROOBAR. BEOWebH (1 NESBL TS
Wo http://www.msi.com/index.php

127



I/0/XZIL

UTNZILOBRBATOBEYTY,

F—R—K/  VGAK—K
92 LAN
oEm-
S/PDIFHE B %
1
oEEJe
L
USBAR—h~ DVI-DAR— ~ HDMIZR— ~ USBR— K MIC
Hoomi

I\ e

*BF VT RNEREDESHIC, TEBELSEHOF v FNBX T 7O NYFIL
AESHHL TS EE (),

* DVI, HDMIEVGAR—NB#HEEL LTS 7 1Y VX7 Oty Y D& EBEL
TVWEI,

N—=ROIF7EYRNTYTS

LGA1155 CPUB & T’V —F— D %k
CPUEBW N T BBEICE, A—N—E—REBESLEDICE—RI VI
CPUILEBETDHLSICREICBMY AT T EE Y, TROFIEICH>TELL
CPUELCPUY—Z—#EBLTLKIEEV, KBHEEBRDERENDHECPUY
NP —R—RBEEDWBEREET.

LGA 1155 CPUILD\WT

IHF—R—ROEBELZ &I, CPUEZEELLKAXNZ=HIZ, LGA 1155 CPUD
E—RNRATLYHXAICEEBERS DEX2ET, BRV=ZAD—@EFrHUET,
BEBVRHOY—IAELEFAZE1OFAICATTERELERT,

BRSO DEH fIERD DEH

HBLVROY—INFELEFAZEY
1DHFBICEFTEELET,
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-

ROFIEICH>TELLKCPUECPUY—F—ZRBL TS EE L,
1. BABBEBETO-—F42ILN—EALTRBILET,

2. LN—HBRABRNEICE 2®RohDE, O—F
A VITL—RFEBNICEILEY, CPUY
TYROEYEMABVWTTEL,

3. CPUZXEXNTCPUYT Y NIEDLEET., TH
ENEMERANDHDABETCPUEZEEL T #
TV, HEBROODBHNCPUYT Y NOBE—
FICHY, U ESZE=BRLET,

4. O—F42ITL— EBRHT, READT SR
FYOFRTYTEALET,

5 CPUAELLKYTYRCIRE>TVBHZ xR
BLTLEEY, LN—ETFALTEED2EHD
TAOvyoILES,.

6. MEMBERBECPUNBROHLEDLEZ®IC,
CPUNEIZBVEOBR—ANELREHRT—
TEHZCBHL T LEE W,

7. IY—R—ROCPUZ7>IARIRX—%EHRLH
LTLEEEY,

8. TT7UOIANVNT7FUOARVZ—ICEE, Th
7Y INRICBE2T, E=RI VU RTIH—
R—RIZBEFT,

9. CPUY—Z—OHBOE>YEIHY—R—KRDE
ERCEDE, Wo2<WERLIAKET., U2 1
WFBE, YUY IHNBCABNETT,

10. NBENFELVCEERRELET,

1. J#&IZ, CPUZ 7T —T L EIY—KR—RD
ORIV E—ICERLET,

PN

CEFEBIETBLEDHIC, CPUYTY NRODEZERAEVTTE (),

*SRATLAERBBTBEIC, BFCPUI—F—HLoN ) REEShECEERE
BLTLEZL,
JTy NCFHENBTSIFY ON/N—ETHEV T ES . CPUES
LIRETIEER. COTTRFYIH/N—EREL, YTV NDEZER
FLTSEZV,

CPUZ 7> DEBIZCDOVTIRCPUZ 7 > DEMDHBEE BB EE 1,

*

*
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AR

RY—R—REASAVARN=ILTHE, HFACIYT—R—RIIHL THERERY)
REREY RET—AROBMATL—MIAVAR=)LLTLKEEY, T—A
B#OIONY V7L — &I Y —R— ROBEY & HICREE hiziONY V7
L—KNCHWEXET, IONY I 7L—r i RUZEALEVT, EECT—
ALHBHIAHBZRNETT, BT TL—MDRARY REIHYF—R—RORLURE
EHETHET, T—AREHIIBHENLRUTIY—AR—RZBEELE T, L
NONMBEFATOLS ICRRENE T, FMHICODVTRERT—ABEOIY =17
LESBLTLEEV,

LRMVYEINE—IMON—1LEG & \O]
CE2RNDSEINLNOYL—LAN —O0/

YA

* XY —IR—REFEICA AN T, TEEBADBEEHIELET,

* NY—IR— ROBEFEILTBEHIC, YHP—R—ROEEET—IDREDE
BBV TR I TRBERR > R THABIEEhET,

*2IA—NESEBCIRNN BB EHIC, NY—KR—RK/T—IOHICELED
J2AR—FRRNERY BV EEREL T EZ L,
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XEVED 1) OEE
1. XEVEYI-LPRAEICEERIERKFOBZRICY REHN 1 7RG S
NTHY, COEOBESLEETRHRELRADBVLSICESNTVET,

2. DIMMXEUEZ 1—)LZDIMMAOY AAEEBIZZLAGEDIMMADY ~
OEAICHZEDI-NEES Y FARBNICEAL, EP1—-LZEELE
Fo XEVEZ A=K LAY EEBENDE, TEZ1-LOWRTFRIH
BABLBNET.

3. BRRAFCEZ 1-IAAAOEDI-IBEES Y FICL 2> TELLEE
ENTVRAESH EBTREBLTILEE L,

*FATFNFrRAT O CRTHEMCTBICHA—DXEVERKEL TS L

&0

*N=RIITOHBDEDIC, 1XN—IDOFIBICHE> TSEE (VN E£FX
FUEZ2—), ThASTST71 Y IIN—RTT. BIJNTH, BEES
I574YORH—REGTLTFZ,
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JPWR1: ATX 24> BIRIR IV & —
ATXBR24EY IRV 2 —Z2EHKELET. BEROBICBEIRIZ—0M@E IDE
BLTRETL2HAYELRAATEET VY, BEEIXIEZ—0OT7Y I DOEE
ZEDENEEL<ERETIET,

JPWR2: ATX4E> BRIR I & —
CORVOEBRIRYV2—F, CPULBRZMIALET.

2o

Aﬁl

ARBEBEESEBICF LEDIRIX—EELSEBHL TV IRENBY F

o

SATA1~4: SATATIZ U & —
COARVBR—RGEEIUTFTILATAA V> B—T IAAR—=KTT, —201
RVB—=ICD2&, —DOIVUTINATATNA REEHRTDENTEET,
ST ILATAFNA RAlFF 1 AU RZAF(HDD), 7Y AIXEURTAT
(SSD)& %% KT 4 7(CD/ DVD/ Blu-Ray) 2 EH £ J .

A&‘f

* ZUFNATAT — 7N HESII0ER LIS BVESICLTTE UV, F—XE
RICEENBEDTRMN B ET.

* SATAT—7 N DBiFEHE—TT. Bl IN—IXDEHDEDIC, F55T
ROR—ICEHRTRCLEBBOLET,
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CPUFAN1, SYSFAN1: 77 > BIRI& 7 X —

77 VBRIARVA—BH2VOBRA 77 EFR—KLET. ZRRICEFZ A
FAN—RIITEZRFY Tty heBBIHE, CPUZ7>I> MO—)
ZRATRIEHIC, AE—REZH RGO, BIEREHESh LT 7 &AL
BINERYERA. BTIRTOT7UEERLIKEEV, BHIOI AT
LT77UHRHF—R—RICEHET BT, TORDY CESICERICELRS
NET, YATAT7 VEANAOFRBARBEIATAT 7 AR R
RIBDENTEERT,

CPUFAN1 SYSFAN1

JFP1: 70> MZXL IRV B—

ARG, 7O MNIILACY FRLEDENRE L EBFHERAIC. =
2O7AOYMZRLIARIVE—NFAEEATVET, JFPIGRA > FIILeo 70>
NNZLVEGRTHFA 2 HA RICERLTVET,
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JAUD1: 70> RARLA—F 4 AIRI Z—

7O MNRLA—FAAEAYEEZERTRDE, 7OV KNRILASOF
—TFAFHIANARICENET, EVEIGA 2V TIILOT7OY MARILERT
HFAUHARCERLTVERT,

JUSB1, JUSB2: USB 2.0iL3R 1%V & —

ZMI% %Y Z—IEIntel® 1/O Connectivity Design Guidel=%##1L T, USB HDD,
FATINAXZ, MP3TL—F, F7U2R, EFAL, TORHOEEUSBS
VR—T7I-ABIBBENERTDENTEET,

N

2,
Cele
2

<
e =
e
foS e
o
=T,
TS,

JTPM1: TPMED 1—=)LOX V52—
ZNI%Y Z—IETPM (Trusted Platform Module) > 1 — )L &2 L £ 3. 4
KOVWTRTPMEF 2T AT S5 Y MR—ARZ2ATLESRLTEE L,

0 g
96

<

N
66
o
9‘)\9
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JBAT1: 1) 7CMOS> + /%

AEBICIBIOSHBREEBREZRFTHREDHNTCMOSXEY #HEEHLTH
Y, BBIIRIAVEUNSEHEM/IGI B ETHEBERBLTVET,
NDCMOSXEVICEASNET/NAABRICK 2T, OSERRICEBEEDC
ENTRICRNET, VATLABREEIVUTLEVEERIOT YU NERL

T<EE,

F—RERE F—REIUT

AEL‘

SRFANTTDOEIC, COZv>2/NEZI—NFBDETCMOS RAMEZD Y
FLES, ThASZ+>/VEHEE T, ZXTLABBEOCMOSD D Tt
RIS TS LEE Vo I —KR— ROBEPAKBE RS BEN B ET,

PCleAO0Y k
PCleAOY NEPClef & —7 T —AIRA— REHR—NLET,

PCle 3.0 x16 A0 Y k
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BIOSORE

OoE1—2—%2R88HT D& AT ARKPOST (Power On Self Test)iBFR2ICAY)
F9, FTREOXYE—INFBALCKRRENATVSHIC<DEL>F—&#HF &%
BEICAZZENTEET,

Press DEL to enter Setup Menu

(DEL>*— £ L TREEE £ HOHT)

<DEL>ZHTHICCOXY E—I N BATLE2LBE,. BEREBRATEH
<RESET>Z# LTI AT LZBREBL T EE W, <Ctrl>& <Alt>& <Delete>%
RRCHLTEERBTESRT,

XZai—-)\—

Susten Date

Main Menu
BR/RABRENDS AT LANDEANBEREEZTVET,
Advanced

HLIRBIOSHEENREZITVE T,

Overclocking

DRAMZ A 22 J X CPUMKE D EBREZITVET.

M-Flash

USBXEU RTA 7 &£ izBIOSEH ZTSKICHEALET, (FATIFATI27
=X Y RO&K),

Security

BEEXI—HY—NAT—RBERLEETVET,
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Boot
SATLBBTNA AOBEIBMEREL FT,

Save & Exit
BIOST7 # ) MEELF THHEAROREEZO—RL, EELLREEEZRE
LTRTLET.

F—=N—=o0OvY

Adjust CPU Ratio [Auto]

Current CPU / DRAM Frequency
CPUEXEURE—ROBRBZERRLET. SEATT,

Adjust CPU Ratio

COERREREINO-LL, ABHZVEIYF—R—KkoorOY IAE
—RICETR7TOEYHORFBEIOY IDAE—RERELET, 7OtV Y
FEBEEZ Y R—RNTRBECREENTT.

Adjusted CPU Frequency
BEL LCPUBBRBEZERRLET., ZREATT,

Internal PLL Overvoltage
PLLEEZHRELET.

EIST

YRR A > T )L® SpeedStepT ¥ /AP (EIST)DEXM/EMZHREL £9,. Speed
StepT Y /OZRECPUNERICISUTEEE ARKELELEE®, NT74—T>
ALEBBNEMUETECPUNRKREZMZ B HWEETT, HRRA > TIL®  Speed
StepT ¥ /OT(EIST)ZHR— KN THCPUERERL LBAICRENTHETT,

Intel Turbo Boost

4> FI)® Turbo Boost7V /AT &Y R—NTHCPUEREETDECOEBRN
RREN, 42T I)® Turbo BoostT ¥ /O DEMEMEBRAEEICLE T,
F7V—2a>v I 7 N HEOELEERLESEEXANERBIHZ5E
L7’ 0ty YAEBECPURENEBHEIOY VEBATEHNICELEED L
NATREIC R E T,
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OC Genie Function
OC Genie#fEZ BM/EMICLET,

DRAM Reference Clock
CPUDI=HMDRAMS RO OY VZEELE T, 7—/N—20OY I ICLDHE
BRBRLEOVRAE BV ETTOTIZERILEEL,

DRAM Frequency
COBREFRAETVARKOFZEZI NO—IIL. XTUNELZEARBES
HTEREEET,

Adjusted DRAM Frequency
BEL LDRAMARBEZRRLE T, ZREATTY,

DRAM Timing Mode

ZNIEETDRAMZ A 2 J A'DRAMES 1 —J)LMSPD (Serial Presence De-
tect) EEPROMIBHRICKVW IV RO—LTR2HESHERELE T, [Auto]lCFR
EFBE. DRAMZA IV J#BMIZL T, BT O[Advanced DRAM Configura-
tion]X —Z1—A'SPDOEHELIC, HBNCKEEREEFTVET. [Manualllc
BETDE, UTOXZ1—2FHTRELET,

Advanced DRAM Configuration
<Enter>F¥ —&#|FE, YT AXZ1—NERFRENET, BREDRAMEA Y
ERETEET,

Command Rate
DRAMOXY > KEZ=IJ> ~O—JILET,

tCL
SDRAMA HHIAZ AR REZEL L EFHAKEZRBTIETORIIY
JBETHBCASLAT VI —ERELET.

tRCD

RAS(fI7 RLAEB)LCASHI7 RLAEB)NESHEREFH TREL &
o —RIICOOY IY A VIENMEVNEEDRAMDBEREAN LAY &
Jo

tRP

DRAMA V7L YY1 HELIHBREZEMIP>RHMEFHTRELF
Yo RASESOVOY VBN CORMERELETHN, BREZEEIA LD
OFEAZY ZWVEEEDRAMO U 7L Y2 1@ FRL(CEY, DRAMA T
—BRERBTEBRLIBIENHBYET, YATACEYDRAME A VA ~
LWL EBEOHKIOEBAFATEET,

tRAS
RAS(T7 RLAEB)NRKELTHASF—ENRAHEND ETORBEZRE
LET,

tRFC
RFCARBLTASTF— RN BRI HENDETORHERELE T,
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tWR
TUFv+—HEN2HOTF—20OBELAKICEITZHBMEFHTRETSIO
HFWRTT, CORETRZUF Y= #A20IIC. BRANYI70TF
—EANXEVEILCRLICEBERAFTFNDRSCRETIHENFBYET,

tWTR

RUXEUNVIORTABE D EZRAGGHL SHAMYGREITOBR
BEZFHTRELET, xMUBHOHOBHICIO gating > RIBHE
BREERRBTEERT,

tRRD
BEBXEIUNVIBTT— BTV LRAEZTS O OBERBZFH TR
L&ET,

tRTP
CORERFTF—BRKIRKETVTF ¥ SToREMEEZI> NO-LL
S

tFAW
tFAWR A SV T ZRELE T,

twCL
tWCLR A XV T #RELET,

tCKE
tCKERA SV U ZRELE T,

tRTL
RILRA VT ERELET,

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
<Enter>F —Z gL, HTXZI-—HFRREIET, EFrUIILOLOHD
BMBEXEVRAIVIERETERT,

Memory Fast Boot
Memory Fast BootZ H4I/EMICLE T,

GT OverClocking
RELETZT7 1Y DAOA—N—00Y Ve BMBEDLET,

GT Ratio
HELETZ 74y VARBRBO/EEI I NO—LL, HALEIZ T4
VANEBZERBEEETEEEEET.

Adjusted GT Frequency
BEULKRET S 74V VARRBERTLET, GREATT,
Spread Spectrum

OAVE1—3—RGIVOYIESERENDINILAGEZRTICEHELTVET,
IOV IDIRL—F—HANILAGSERETHIRIC, BELYXTE/TAN
LD/ ARERENDBRGEEMNFIEUE T, BEXWICFR— R EOERBKED
BMYBLICE 2T/ A XERBITDESICIRALTVET, LALBERET
LBVWTHABIC /A XA RBNTLESBENBY . TORSBT—ATRANR
INZLILBARTESORFKEZEETH LT, JAAXORNEEERT S5
EFBYET,
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CHICEREZELREDEENENEEE, SRATADKEMEMEEERT DL
&b (C[Disabled]iCREL TT&E VN, &1, BREEFENFEL LBAE, X
F[Enabled]icRE L TEEDERICHES TFE (N,

* Spread  SpectrumDEIF A E (T HIEAE (MEE /A B ENENBFE)FET
B ZRTFTADKEEFBETLET,

CF—/N—oOy OBEEBRETBEARE, ST [DisablediCREL TFE L,
DRAM Voltage
XEUBEEAZLET,

OC Retry Count

F—N—40OY IFRBOBEE. COBAEN, JRETDE. YATFA%E
B—0A—N—20v /RET JEBRBELEY. BEARTSE. VRF
LAF7 4L NMECREYET.

CPU Features
<Enter>F¥—%&#{F &, YT XZ1—HFRRENET, CPUNMHEEEFTRTEE

°

REBRTKT

Discard Changes and Exit
ZELULREEERFETRTLET,

Save Changes and Reboot
ZELULREEERFEL T, YATLAZBREBLET,

Save Changes
BELLREEERFLET,

Discard Changes
EELULREBBERELEEA

Restore Defaults
IHHAROREEFOHLET,

== Boot Override ==
AVAR=ILENEARL—=FNAABXZ1—ICRRENET, I—H—
FEORO—DEBRLT, 7= FNAARELET,
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